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(Actos legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (UE) 2023/1781 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 13 de septiembre de 2023

por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/694 (Reglamento de chips)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea, y en particular su articulo 173, apartado 3, y su articulo 114,
Vista la propuesta de la Comisién Europea,

Previa transmision del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Econdmico y Social Europeo ('),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (%),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (),

Considerando lo siguiente:

(1)  Los semiconductores son un elemento central de cualquier dispositivo digital y de la transicion digital de la Unidn:
desde los teléfonos inteligentes y los automéviles hasta las aplicaciones e infraestructuras criticas en los dmbitos de
la salud, la energfa, las comunicaciones y la automatizacién, pasando por la mayoria de los sectores industriales.
Dado que los semiconductores son elementos centrales de la economia digital, son poderosos facilitadores de la
transicion ecoldgica y hacia la sostenibilidad, y de este modo contribuyen a los objetivos de la comunicacién de la
Comisién de 11 de diciembre de 2019 sobre el Pacto Verde Europeo. Si bien los semiconductores son esenciales
para el funcionamiento de la economia actual y la sociedad, asi como a la defensa y la seguridad, la Unién ha
experimentado perturbaciones sin precedentes en su suministro que han tenido importantes consecuencias. Las
perturbaciones actuales han puesto de manifiesto vulnerabilidades duraderas a este respecto, en particular una
fuerte dependencia de terceros paises en la fabricacion y el disefio de chips. Los Estados miembros son los
principales responsables de mantener una base industrial s6lida, competitiva y sostenible en la Unién que promueva
la innovacioén en toda la gama de chips.

(2)  Debe establecerse un marco para aumentar la resiliencia de la Unién en el dmbito de las tecnologias de
semiconductores que fortalezca el ecosistema de semiconductores de la Unién reduciendo las dependencias,
potenciando la soberania digital, estimulando la inversion, reforzando las capacidades, la seguridad, la adaptabilidad
y la resiliencia de la cadena de suministro de semiconductores de la Unién e incrementando la cooperacion entre los
Estados miembros, la Comision y los socios estratégicos internacionales.

() DO C 365 de 23.9.2022, p. 34.

() DO C 498 de 30.12.2022, p. 94.

() Posicion del Parlamento Europeo de 11 de julio de 2023 (pendiente de publicacién en el Diario Oficial) y Decisién del Consejo
de 25 de julio de 2023.
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Este marco persigue dos objetivos generales. El primer objetivo es garantizar las condiciones necesarias para la
competitividad y la capacidad de innovacion de la Unién, asi como garantizar la adaptacion de la industria a los
cambios estructurales debidos a los rdpidos ciclos de innovacién y a la necesidad de sostenibilidad y reforzar el
ecosistema de semiconductores a escala de la Unién compartiendo conocimientos tedricos y técnicos, recursos y
fortalezas comunes. El segundo objetivo, que es independiente del primero y lo complementa, es mejorar el
funcionamiento del mercado interior estableciendo un marco juridico uniforme de la Unién para aumentar su
resiliencia a largo plazo y su capacidad para innovar y procurar la seguridad del suministro en el dmbito de las
tecnologias de semiconductores con vistas a mejorar la robustez para luchar contra las perturbaciones.

Es necesario adoptar medidas para desarrollar capacidades y reforzar el ecosistema de semiconductores de la Unién,
de conformidad con el articulo 173, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea (TFUE). Dichas
medidas no deben implicar la armonizacién de las disposiciones legales y reglamentarias nacionales. A este respecto,
la Unién debe reforzar la competitividad y la resiliencia de la base tecnoldgica e industrial de los semiconductores y,
al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de innovacion de su ecosistema de semiconductores en toda la Unidn,
reducir la dependencia de un nimero limitado de empresas y zonas geograficas de terceros paises y reafirmar su
capacidad para disefiar y producir, empaquetar, reutilizar y reciclar semiconductores avanzados. La iniciativa Chips
para Europa (en lo sucesivo, «niciativa») establecida por el presente Reglamento debe apoyar dichos objetivos
salvando la distancia entre las capacidades avanzadas de investigacion e innovacién de la Unién y su explotacion
industrial sostenible. La iniciativa debe promover el desarrollo de capacidades para propiciar el disefio, la
produccién y la integraciéon de sistemas en las tecnologias de semiconductores de préxima generacién y debe
mejorar la colaboracién entre los principales agentes de toda la Unién y, asi, reforzar las cadenas de suministro y de
valor de los semiconductores de la Unién, responder a las necesidades de sectores industriales clave y crear nuevos
mercados.

Dada la omnipresencia de los semiconductores, la reciente escasez ha afectado negativamente, ya sea de forma
directa o indirecta, a empresas de toda la Unién y ha generado importantes repercusiones econdmicas. Las
consecuencias econdmicas y sociales han dado lugar a un aumento de la concienciacién del pablico y de los agentes
econ6micos y a la consiguiente presién para que los Estados miembros aborden las dependencias estratégicas en lo
que respecta a los semiconductores. Al mismo tiempo, el sector de los semiconductores, en el que ninguna zona
geogrifica domina todas las fases de la cadena de valor, se caracteriza por la presencia de interdependencias a lo
largo de dicha cadena. El hecho de que los productos semiconductores sean facilitadores para las industrias situadas
en fases posteriores de la cadena pone ain mds de relieve esta naturaleza transfronteriza. La fabricacion de
semiconductores puede concentrarse en algunas regiones, pero las industrias usuarias estdn repartidas por toda la
Unién. En este contexto, la seguridad del suministro de semiconductores y la resiliencia del ecosistema de
semiconductores pueden abordarse mejor mediante legislacion de armonizacién de la Unién sobre la base del
articulo 114 del TFUE. Es necesario un marco regulador tinico y coherente que armonice determinadas condiciones
para que los operadores lleven a cabo proyectos especificos que contribuyan a la seguridad del suministro y a la
resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Unién. Ademds, debe establecerse un mecanismo coordinado
para el seguimiento, el inventario estratégico, la prevencion de las crisis y la respuesta ante ellas para hacer frente a
las situaciones de escasez de suministro e impedir la aparicién de obstdculos a la unidad del mercado interior, que
evitard que los Estados miembros respondan de maneras diferentes.

Para reforzar las infraestructuras criticas y la seguridad de la Unidn, asi como su liderazgo tecnoldgico, y en
particular para preparar a los sectores estratégicos para el futuro, es necesario disponer tanto de chips maduros
como de chips de vanguardia.

La consecucion de dichos objetivos debe estar respaldada por un mecanismo de gobernanza. A escala de la Unidn, el
presente Reglamento debe establecer un Consejo Europeo de Semiconductores, compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por la Comision, a fin de facilitar una aplicacién fluida, eficaz y armonizada del
presente Reglamento, asi como la cooperacién y el intercambio de informaciéon. El Consejo Europeo de
Semiconductores debe asesorar y asistir a la Comision sobre cuestiones especificas, incluida la aplicacion coherente
del presente Reglamento, facilitando la cooperacién entre los Estados miembros e intercambiando informacién
sobre cuestiones relacionadas con el presente Reglamento. El Consejo Europeo de Semiconductores también debe
asesorar a la Comisién en lo referente a la cooperacién internacional relacionada con los semiconductores. El
Consejo Europeo de Semiconductores debe celebrar reuniones distintas para las tareas que se le asignan en los
distintos capitulos del presente Reglamento. Las distintas reuniones podran celebrarse con diferentes composiciones
de los representantes de alto nivel y la Comisién podra crear subgrupos.
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(8)  Habida cuenta del caracter globalizado de la cadena de suministro de semiconductores, la cooperacién internacional
con terceros paises es un elemento importante para lograr la resiliencia del ecosistema de semiconductores de la
Unién. Las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento también deben permitir a la Unién desempediar
un papel mds importante, como centro de excelencia, en un ecosistema de semiconductores global e
interdependiente que funcione mejor. A tal fin, el Consejo Europeo de Semiconductores debe asesorar a la Comisién
sobre cuestiones relativas a la coordinacién de dichos esfuerzos y a la mejora de la cooperacion a lo largo de la
cadena de valor mundial de los semiconductores entre la Unidn y terceros paises, y debe tener en cuenta, cuando
proceda, los puntos de vista de la Alianza industrial sobre tecnologias de procesadores y semiconductores y de otras
partes interesadas.

(9)  De conformidad con las obligaciones internacionales y con los requisitos de procedimiento aplicables, la Unién y los
Estados miembros podrian colaborar, también en el plano diplomatico, con socios estratégicos internacionales
aventajados en la industria de los semiconductores con el fin de buscar soluciones para reforzar la seguridad del
suministro y hacer frente a futuras perturbaciones de la cadena de suministro de semiconductores, como las
derivadas de restricciones a la exportacién de terceros paises, y para determinar la disponibilidad de materias
primas y productos intermedios. Esto podrd requerir, en su caso, una coordinaciéon en los foros internacionales
pertinentes o la colaboracién con las partes interesadas pertinentes, con el fin de celebrar acuerdos de inversién y
comerciales u otras iniciativas diplomaticas, de conformidad con los requisitos de procedimiento aplicables o el
compromiso con las partes interesadas pertinentes.

(10) Con objeto de desarrollar el compromiso de satisfacer las necesidades de mano de obra en toda la cadena de
suministro de semiconductores, la Comisién debe garantizar sinergias con programas existentes de la Unién y
apoyar y animar a los Estados miembros por lo que respecta a establecer iniciativas que contribuyan al intercambio
de conocimientos académicos con socios estratégicos internacionales.

(11) La Unidn tiene el claro objetivo de promover la cooperacion internacional y el intercambio de conocimientos sobre
la base de los intereses de la Unidn, los beneficios mutuos, los compromisos internacionales y, en la medida de lo
posible, de la reciprocidad. No obstante, la vulneracién de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la
revelacion no autorizada de secretos comerciales o las filtraciones de tecnologias emergentes sensibles en el sector
de los semiconductores podrian comprometer los intereses en materia de seguridad de la Unién. En este contexto, la
Comisi6n estd estudiando propuestas concretas para reforzar los marcos de la Union relativos a la inversién y al
control de las exportaciones. Ademds, la Unién y los Estados miembros deben cooperar con socios estratégicos para
consolidar el liderazgo tecnoldgico e industrial conjunto de conformidad con los requisitos de procedimiento
aplicables.

(12) El sector de los semiconductores se caracteriza por unos costes de desarrollo e innovacién muy elevados; la
construccion de instalaciones de prueba y validacion acordes con el estado actual de la técnica para apoyar la
produccién industrial también tiene unos costes muy elevados. Esta circunstancia tiene repercusiones directas en la
competitividad y la capacidad de innovacién de la industria de la Unidn, asi como en la seguridad del suministro y
la resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Unién. A la luz de las lecciones aprendidas de la reciente
escasez en la Uni6n y en todo el mundo, y de la rdpida evolucion de los retos tecnoldgicos y los ciclos de
innovacioén que afectan a la cadena de valor de los semiconductores, es necesario reforzar los puntos fuertes que ya
posee la Uni6n y, por consiguiente, aumentar su competitividad, su resiliencia y su capacidad de investigacion e
innovacion mediante el establecimiento de la iniciativa.

(13) Los principales responsables de cimentar una base industrial sélida, competitiva, sostenible e innovadora en la Unién
son los Estados miembros. Sin embargo, la naturaleza y la magnitud de los retos en materia de investigacion e
innovacion en el sector de los semiconductores requieren una actuacién colaborativa a escala de la Unién.

(14) Con el fin de dotar a la Unién de las capacidades de investigacién e innovaciéon en materia de tecnologia de
semiconductores necesarias para mantener el cardcter destacado de sus inversiones en investigacion y a la industria
en la vanguardia y salvar la distancia existente entre la investigacién y el desarrollo (I+D) y la fabricacién, la Unién y
los Estados miembros deben coordinar sus esfuerzos mejor e invertir conjuntamente. Los retos actuales del
ecosistema de semiconductores de la Unién exigen la consecucién de capacidades a gran escala y requieren un
esfuerzo colectivo de los Estados miembros y el apoyo de la Uni6n para desarrollar y desplegar tales capacidades.
Dicho esfuerzo colectivo incluye proporcionar recursos financieros en consonancia con las aspiraciones de la
iniciativa para apoyar el desarrollo y la disponibilidad generalizada de capacidades innovadoras y de infraestructuras
digitales amplias, lo que incluye la plataforma de disefio virtual, las lineas piloto, también para los chips cudnticos, y
la difusién de conocimientos, capacidades y competencias en beneficio de todo el ecosistema de semiconductores.
Para lograrlo, la Unién y los Estados miembros deben tener en cuenta el objetivo doble de llevar a cabo la transiciéon
ecoldgica y digital. A este respecto, los dispositivos semiconductores y los procesos de fabricacién brindan grandes
oportunidades para atenuar el impacto medioambiental de las industrias y, en particular, su impacto carbénico, y,
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de esta manera, contribuyen a los objetivos de, por ejemplo, el paquete de medidas de la comunicacién de la
Comision de 14 de julio de 2021 titulada «“Objetivo 55”: cumplimiento del objetivo climdtico de la UE para 2030
en el camino hacia la neutralidad climdtica», el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia establecido mediante el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (*) y la comunicacién de la Comisién
de 18 de mayo de 2022 titulada «plan REPowerEU». En todos sus componentes y acciones la iniciativa debe, en la
medida de lo posible, integrar y maximizar las ventajas de la aplicacién de las tecnologias de semiconductores, dado
que son poderosos facilitadores de la transicion hacia la sostenibilidad que pueden dar lugar a nuevos productos y a
un uso mas eficiente, eficaz, limpio y duradero de los recursos, incluidos la energia y los materiales necesarios para la
produccion y el uso de los semiconductores durante todo el ciclo de vida.

(15) Para alcanzar su objetivo general y abordar los retos tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda del actual
ecosistema de semiconductores, la iniciativa debe incluir cinco objetivos operativos. En primer lugar, para reforzar la
capacidad de disefio de la Unidn, la iniciativa debe apoyar acciones destinadas a la construccién de una plataforma de
disefio virtual que esté disponible en toda la Unién. Dicha plataforma debe conectar a las comunidades de empresas
especializadas en el disefio de chips, empresas emergentes, pymes, proveedores de propiedad intelectual e industrial y
de herramientas con organizaciones de investigacién y tecnologia para proporcionar prototipos virtuales de
soluciones basadas en el desarrollo conjunto de tecnologia.

(16) En segundo lugar, a fin de sentar las bases para el refuerzo de la seguridad del suministro y del ecosistema de
semiconductores de la Unidn, la iniciativa debe apoyar la mejora de las lineas piloto existentes y el desarrollo de
nuevas lineas piloto de cardcter avanzado para propiciar el desarrollo y el despliegue de tecnologias de
semiconductores de vanguardia y de préxima generacién. Las lineas piloto deben proporcionar a la industria
instalaciones para probar, experimentar y validar tecnologias de semiconductores y conceptos de disefio de sistemas
con un nivel de madurez tecnoldgica elevado, superior al nivel 3 pero inferior al nivel 8, reduciendo al mismo
tiempo todo lo posible el impacto ambiental. Las inversiones en lineas piloto por parte de la Union, asi como de los
Estados miembros y del sector privado, son necesarias para hacer frente al reto estructural existente y al fallo de
mercado que se produce cuando no se dispone de este tipo de instalaciones en la Unién, lo que obstaculiza el
potencial de innovacién y la competitividad mundial de la Unién.

(17) En tercer lugar, con el fin de acelerar el desarrollo innovador de chips cudnticos y de las tecnologias de
semiconductores asociadas, incluidas las basadas en materiales semiconductores o las integradas con la fotdnica,
que propicien el desarrollo del sector de los semiconductores, la iniciativa debe apoyar acciones relativas, incluidas
bibliotecas de disefio para chips cudnticos, lineas piloto para la produccién de chips cudnticos e instalaciones para
probar y validar chips cudnticos producidos por las lineas piloto.

(18) En cuarto lugar, con el fin de promover el uso de las tecnologias de semiconductores, proporcionar acceso a
instalaciones de disefio y lineas piloto y abordar los déficits de capacidades en toda la Unién, la iniciativa debe
proporcionar a los Estados miembros la posibilidad de establecer al menos un centro de competencias en materia
de semiconductores en cada Estado miembro mediante la mejora de centros existentes o la creaciéon de nuevas
instalaciones. El acceso a infraestructuras financiadas con fondos publicos, como las instalaciones piloto y de
prueba, y a los centros de competencias debe estar abierto a usuarios muy diversos y debe concederse de manera
transparente y no discriminatoria y en condiciones de mercado (o de los costes mds un margen razonable) a las
grandes empresas, mientras que las pymes y las instituciones educativas deben poder beneficiarse de un acceso
preferencial o de precios reducidos. Este acceso, también para los socios internacionales, tanto comerciales como
del dmbito de la investigacién, puede dar lugar a un mayor enriquecimiento mutuo y a la creacién de conocimientos
técnicos y excelencia, y contribuir al mismo tiempo a la recuperacion de los costes.

(19) En quinto lugar, la Comisién debe establecer un mecanismo especifico de inversién en semiconductores como parte
de las actividades de facilitacién de la inversién conocidas colectivamente como el «Fondo de Chips» que proponga
soluciones tanto de capital como de deuda, incluido un mecanismo de financiaciéon mixta en el marco del Fondo
InvestEU, establecido por el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo (°), en estrecha
cooperacioén con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones y con otros socios ejecutantes, como los bancos e
instituciones nacionales de fomento. Las actividades del «Fondo de Chips» deben apoyar el desarrollo de un
ecosistema de semiconductores dindmico y resiliente, ofreciendo oportunidades para una mayor disponibilidad de
fondos para apoyar el crecimiento de las empresas emergentes y las pymes, asi como las inversiones a lo largo de
toda la cadena de valor, también para otras empresas de las cadenas de valor de los semiconductores. A este
respecto, deben proporcionarse apoyo y orientaciones claras, en particular a las pymes, con el fin de ayudarlas en el
proceso de solicitud. En este contexto, se espera que el Consejo Europeo de Innovacién proporcione mds apoyo
especifico mediante subvenciones e inversiones en capital a innovadores de alto riesgo que sean creadores de
mercados.

(*) Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

() Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021, por el que se establece el Programa
InvestEU y se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 (DO L 107 de 26.3.2021, p. 30).
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(20) Con el fin de superar las limitaciones de los actuales esfuerzos fragmentados de inversién ptiblica y privada, facilitar

la integracion, el enriquecimiento mutuo y el rendimiento de la inversion en los programas en curso, y perseguir una
vision estratégica comun de la Unién sobre los semiconductores como medio para alcanzar el objetivo de la Unién y
de los Estados miembros de garantizarse un papel de liderazgo en la economia digital, la iniciativa debe facilitar una
mejor coordinacion y unas sinergias mds estrechas entre los programas de financiacion existentes a escala nacional y
de la Unién, una mejor coordinacion y colaboracién con la industria y las principales partes interesadas del sector
privado e inversiones conjuntas adicionales con los Estados miembros. La ejecucion de la iniciativa estd concebida
para mancomunar recursos de la Unidn, de los Estados miembros y de terceros paises asociados a los programas
existentes de la Union, asi como del sector privado. Por lo tanto, el éxito de la iniciativa solo puede basarse en un
esfuerzo colectivo de los Estados miembros y la Unién para apoyar tanto los considerables costes de capital como la
amplia disponibilidad de recursos de disefio virtual, prueba y realizacion de ejercicios piloto, asi como la difusién de
conocimientos, capacidades y competencias. Cuando proceda, habida cuenta de las especificidades de las acciones de
que se trata, los objetivos de la iniciativa, en particular las actividades del «Fondo de Chips», también deben recibir
apoyo a través de un mecanismo de financiacién mixta en el marco del Fondo InvestEU.

(21)  El apoyo de la iniciativa debe utilizarse para corregir los fallos de mercado o las situaciones de inversién sub6ptimas

provocados por la elevada intensidad de capital, el alto riesgo y el complejo panorama del ecosistema de
semiconductores de manera proporcionada y rentable, y las acciones no deben duplicar ni desplazar la financiaciéon
privada, ni tampoco distorsionar la competencia en el mercado interjor. Las acciones deben presentar un claro valor
afiadido en toda la Uni6n.

(22) 1La ejecucién primaria de la iniciativa debe confiarse a la Empresa Comun para los Chips, establecida por el

Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo (°) (en lo sucesivo, <Empresa Comdn para los Chips»).

(23) Lainiciativa debe fundamentarse en la sélida base de conocimientos existente y mejorar las sinergias con las acciones

apoyadas actualmente por la Unién y los Estados miembros a través de programas y acciones de investigacion e
innovacién en materia de semiconductores y de desarrollo de una parte de la cadena de suministro, en particular el
Programa Marco de Investigacién e Innovacién Horizonte Europa establecido por el Reglamento (UE) 2021/695 del
Parlamento Europeo y del Consejo () (Horizonte Europa) y el Programa Europa Digital establecido por el
Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo (¥), con el objetivo de que, de aqui a 2030, la
Unién vea reforzada su condicién de agente mundial en el dmbito de la tecnologia de semiconductores y sus
aplicaciones y tenga una mayor cuota mundial de fabricacién, en consonancia con la comunicacién de la Comisién
de 9 de marzo de 2021 titulada Brdjula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital». Ademds, se
espera que se movilicen inversiones privadas para complementar la financiacion de la iniciativa, lo que contribuird a
la consecucién de sus objetivos. Como complemento de estas actividades, la iniciativa colaboraria estrechamente con
otras partes interesadas pertinentes, incluida la Alianza industrial sobre tecnologias de procesadores y
semiconductores.

(24) A fin de permitir sinergias entre los programas de la Unién y de los Estados miembros, los programas de trabajo de la

Empresa Comun para los Chips en el marco de la iniciativa deben, de conformidad con el articulo 17, apartado 2,
letra k), y el articulo 137, letra a bis), del Reglamento (UE) 2021/2085, diferenciar claramente las acciones para
apoyar la investigacion y la innovacién en materia de semiconductores de las destinadas a desarrollar partes de la
cadena de suministro, de modo que se garantice la participacion adecuada de entidades piiblicas y privadas.

(25) Con el fin de facilitar la ejecucion de acciones especificas apoyadas por la iniciativa, como la plataforma de disefio

virtual o las lineas piloto, es necesario ofrecer como opcién un nuevo instrumento juridico, el consorcio europeo de
infraestructuras de chips (CEIC). El CEIC debe tener personalidad juridica propia. Esto significa que, al solicitar
financiacion de la iniciativa para acciones especificas, el propio CEIC, y no solo las entidades individuales que lo
conforman, puede ser el solicitante. No obstante, en virtud del articulo 134, apartado 3, del Reglamento
(UE) 2021/2085, las convocatorias de propuestas del programa de trabajo en el marco de la iniciativa estdn abiertas
a diferentes formas juridicas de cooperacion y a otros participantes, y la seleccion de propuestas para su financiacion

Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo, de 19 de noviembre de 2021, por el que se establecen las empresas comunes en el marco de
Horizonte Europa y se derogan los Reglamentos (CE) n.° 219/2007, (UE) n.° 557/2014, (UE) n.° 558/2014, (UE) n.° 559/2014, (UE)
n.°560/2014, (UE) n.° 561/2014 y (UE) n.° 642/2014 (DO L 427 de 30.11.2021, p. 17).

Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de
Investigacion e Innovacién «Horizonte Europav, se establecen sus normas de participacion y difusion, y se derogan los Reglamentos
(UE) n.* 1290/2013 y (UE) n.* 1291/2013 (DO L 170 de 12.5.2021, p. 1).

Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el Programa Europa
Digital y por el que se deroga la Decision (UE) 2015/2240 (DO L 166 de 11.5.2021, p. 1).
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no han de basarse en una forma juridica especifica de cooperacion. El objetivo principal del CEIC debe ser fomentar
una colaboracion eficaz y estructural entre entidades juridicas, incluidas las organizaciones de investigacion y
tecnologia, la industria y los Estados miembros. El CEIC debe contar con la participacion de al menos tres afiliados,
a saber, Estados miembros o entidades juridicas publicas o privadas de al menos tres Estados miembros o una
combinacion de estos, con miras a lograr una amplia representacion en toda la Unién. Al tener personalidad
juridica, un CEIC gozarfa de autonomia suficiente para determinar su composicién, gobernanza, financiacién y
presupuesto, las modalidades para las contribuciones financieras y en especie de sus afiliados, y su coordinacién, su
gestion de la propiedad intelectual e industrial y sus métodos de trabajo. Los afiliados del CEIC deben poder
disponer de plena flexibilidad a la hora de determinar la legislacién aplicable, el domicilio social y los derechos de
voto. La seleccion de las entidades juridicas publicas y privadas que ejecuten el plan de trabajo del CEIC debe ser
justa, transparente y abierta. Para garantizar un acceso justo y equitativo a la participacién, un CEIC debe estar
abierto a nuevos afiliados, a saber, Estados miembros o entidades juridicas pablicas o privadas, a lo largo de su vida.
En particular, los Estados miembros deben poder afiliarse a un CEIC en cualquier momento como afiliados de pleno
derecho o como observadores, mientras que otras entidades juridicas pdblicas o privadas deben poder afiliarse en
cualquier momento en las condiciones justas y razonables especificadas en los estatutos del CEIC. El Consejo de
Autoridades Publicas de la Empresa Comiin para los Chips debe poder verificar el grado de apertura de un CEIC y
recomendar la adopcion de determinadas medidas correctoras cuando sea necesario. El establecimiento de un CEIC
no debe implicar el establecimiento efectivo de un nuevo érgano de la Unién. El CEIC debe subsanar las deficiencias
del conjunto de instrumentos de la Unién para combinar la financiacién procedente de los Estados miembros, el
presupuesto de la Unién y la inversién privada a efectos de la ejecucion de acciones especificas apoyadas por la
iniciativa. La Comisién no debe ser un afiliado dl consorcio.

(26)  Un CEIC entre cuyos afiliados no figuren entidades privadas debe ser reconocido como un organismo internacional
en el sentido del articulo 143, apartado 1, letra g), y del articulo 151, apartado 1, letra b), de la
Directiva 2006/112/CE del Consejo (), y en el sentido del articulo 11, apartado 1, letra b) de la Directiva
(UE) 2020/262 del Consejo (*). Un CEIC entre cuyos afiliados figuren entidades privadas no debe ser reconocido
como tal organismo internacional.

(27) La I+D llevados a cabo dentro de la Unién estdn cada vez mds expuestos a practicas que tienen por objetivo la
apropiacion indebida de informacién confidencial, secretos comerciales y datos protegidos, como el robo de
propiedad intelectual e industrial, las transferencias forzosas de tecnologia y el espionaje industrial. A fin de evitar
repercusiones negativas en los intereses de la Unidén y en los objetivos de la iniciativa, es necesario adoptar un
enfoque que garantice la proteccién del acceso a la informacion o los resultados sensibles, incluidos los datos y los
conocimientos técnicos, y de su utilizacién, asi como de la seguridad y la transferencia de la propiedad de los
resultados, y de los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial generados en relaciéon
con acciones apoyadas por la iniciativa o como resultado de ellas. Para garantizar esta proteccion, todas las acciones
apoyadas por la iniciativa y financiadas por el programa Horizonte Europa y el programa Europa Digital deben
cumplir las disposiciones pertinentes de dichos programas, como las relativas a la participacion de entidades
establecidas en terceros paises asociados al programa, los acuerdos de subvencion, la propiedad y la proteccion, la
seguridad, la explotacién y la difusion, la cesién y la concesion de licencias y los derechos de acceso. Es posible
establecer disposiciones especificas al ejecutar dichos programas, en particular relativas a limitaciones a la cesién y
la concesion de licencias, de conformidad con el articulo 40, apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/695, y a la
limitacién de la participacion de entidades juridicas establecidas en determinados paises asociados u otros terceros
paises por motivos relacionados con los activos estratégicos, los intereses, la autonomia o la seguridad de la Unién y
los Estados miembros, de conformidad con el articulo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/695 y con el
articulo 12, apartado 6, del Reglamento (UE) 2021/694. Ademds, el tratamiento de la informacién sensible, la
seguridad, la confidencialidad, la proteccién de los secretos comerciales y los derechos de propiedad intelectual e
industrial deben regirse por el Derecho de la Unidn, incluidas las Directivas (UE) 2016/943 (') y 2004/48/CE (')
del Parlamento Europeo y del Consejo y por el Derecho nacional. La Comisién y los Estados miembros pueden
proteger las transferencias de tecnologia por motivos relacionados con los intereses de seguridad de la Unién y
nacionales en relacion con las inversiones realizadas en instalaciones incluidas en el dambito de aplicacion del
presente Reglamento de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo (V).

(’) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema comun del impuesto sobre el valor afiadido
(DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).

(") Directiva (UE) 2020/262 del Consejo, de 19 de diciembre de 2019, por la que se establece el régimen general de los impuestos
especiales (DO L 58 de 27.2.2020, p. 4).

(") Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la proteccion de los conocimientos
técnicos y la informacién empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtencién, utilizacién y revelacion ilicitas
(DO L 157 de 15.6.2016, p. 1).

(") Directiva 2004/48|CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad
intelectual (DO L 157 de 30.4.2004, p. 45).

(*) Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establece un marco para el
control de las inversiones extranjeras directas en la Unién (DO L 791 de 21.3.2019, p. 1).
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(28)  Para facilitar el acceso a conocimientos técnicos especializados y garantizar la difusién de conocimientos en toda la
Unidn, asi como el apoyo a diversas iniciativas en materia de capacidades, debe crearse una red de centros de
competencias. A tal fin, la Empresa Comtn para los Chips debe establecer el procedimiento para crear centros de
competencias, incluidos los criterios de seleccion, asi como otros detalles sobre la ejecuciéon de las tareas y
funciones mencionadas en el presente Reglamento. Los centros de competencias que conformen la red deben ser
seleccionados por la Empresa Comun para los Chips y deben disponer de una amplia autonomia global a la hora de
determinar su organizacion, composicién y métodos de trabajo. No obstante, su organizacién, composicion y
métodos de trabajo deben ajustarse a los objetivos del presente Reglamento y de la iniciativa, y deben contribuir a su
consecucion.

(29) Los centros de competencias deben contribuir a mantener el liderazgo de la Unién en lo que atafie a las capacidades
de investigacion, desarrollo, innovacion y disefio en el dmbito de los chips, priorizando a tal efecto la promocién de
la investigacion, el desarrollo, la innovacion y el diseflo, y haciendo hincapié en la fabricacion. Para alcanzar este
objetivo, es crucial la promocion de las capacidades y el potencial humanos a través de la educacién en ciencias,
tecnologias, ingenierias y matematicas (CTIM) hasta el nivel posdoctoral. En particular, los centros de competencias
deben prestar servicios a las partes interesadas en el dmbito de los semiconductores, incluidas las empresas
emergentes y las pymes. Por ejemplo, pueden facilitar el acceso a las lineas piloto y a la plataforma de disefio virtual,
proporcionar formaciéon y desarrollo de capacidades, apoyar la busqueda de inversores, hacer uso de las
competencias locales existentes o contactar con los mercados verticales pertinentes. Los servicios deben prestarse de
forma abierta, transparente y no discriminatoria. Cada centro de competencias debe conectarse a la red europea de
centros de competencias en materia de semiconductores y formar parte de ella, y debe servir de punto de acceso a
otros nodos de la red. A este respecto, deben maximizarse las sinergias con estructuras similares existentes, como
los centros europeos de innovacion digital establecidos en el marco del programa Europa Digital. Por ejemplo, los
Estados miembros pueden designar un centro europeo de innovacién digital existente, centrado en los
semiconductores, como centro de competencias a efectos del presente Reglamento, siempre que no se infrinja la
prohibicién de la doble financiacion.

(30) El disefio de chips es una capacidad esencial para incorporar cualquier innovacién y funcionalidad a soluciones
electronicas adaptadas a distintas aplicaciones y a las necesidades de los usuarios de semiconductores. Como tal, el
disefio ocupa un lugar central en la cadena de valor de los semiconductores y es de vital importancia apoyar la
ampliacion de las capacidades de disefio en la Unidn. A fin de reconocer el papel clave de los centros de disefio y su
contribucion a la excelencia europea en el disefio avanzado de chips mediante ofertas de servicios o el refuerzo de las
capacidades de disefio en la Unién, la Comisién debe poder conceder una etiqueta de «centro de excelencia en
materia de disefio». Habida cuenta de su importancia para permitir un ecosistema de semiconductores resiliente, los
centros de excelencia en materia de disefio deben considerarse de interés piiblico. Para contribuir a la resiliencia del
ecosistema de semiconductores de la Unién, los Estados miembros deben poder aplicar medidas de apoyo, de
manera proporcional, si dichos centros de excelencia son pymes. Esto se entiende sin perjuicio de la competencia de
la Comisién en el dmbito de las ayudas estatales en virtud de los articulos 107 y 108 del TFUE, cuando proceda, y a
la comunicacién de la Comisién de 19 de octubre de 2022 titulada <Marco sobre ayudas estatales de investigacion y
desarrollo e innovacién» (en lo sucesivo, «<marco de ayudas estatales de I+D+i»). El marco de ayudas estatales de [+D+i
tiene por objeto facilitar las actividades de investigacion, desarrollo e innovacion que, debido a fallos de mercado, no
se llevarfan a cabo sin apoyo ptiblico. A este respecto, los Estados miembros, basindose en el marco de ayudas
estatales de I+D+i, y con sujecién a determinadas condiciones, podrian proporcionar a las empresas y a la
comunidad investigadora los incentivos necesarios para que lleven a cabo estas importantes actividades e
inversiones en este dmbito. Con arreglo al marco de ayudas estatales de [+D+i, podrian autorizarse intensidades
méximas de ayuda de hasta el 80 % para proyectos de I+D de medianas empresas y de hasta el 90 % para proyectos
de pequefias empresas. Ademds, con el fin de maximizar las sinergias, los centros de competencias creados en virtud
de la iniciativa que se centren en el disefio de chips acordes con el estado actual de la técnica deben poder solicitar la
etiqueta de «centro de excelencia en materia de disefio». Al mismo tiempo, los Estados miembros podrian designar
un centro de excelencia en materia de disefio como su centro de competencias candidato.

(31) Con el fin de fomentar el establecimiento de las capacidades de fabricacion y de las capacidades de disefio conexas
necesarias y, de este modo, garantizar la seguridad del suministro y reforzar la resiliencia del ecosistema de
semiconductores de la Unién, puede ser conveniente contar con apoyo publico, siempre que ello no dé lugar a
distorsiones en el mercado interior. A este respecto, es necesario armonizar determinadas condiciones para que los
operadores lleven a cabo proyectos especificos a escala de la Unién que contribuyan a la consecucién de los
objetivos del presente Reglamento y distinguir entre dos tipos de instalaciones, a saber, las instalaciones de
produccién integradas y las fundiciones abiertas de la UE. El factor distintivo para la inclusién en un tipo u otro de
instalacién debe ser el modelo de negocio. Las fundiciones abiertas de la UE ofrecen capacidad efectiva de
produccién a otras empresas. Las instalaciones de produccion integradas producen para sus propios fines
comerciales y podrian incorporar en su modelo de negocio otras fases de la cadena de suministro ademds de la
fabricacion, como el disefio y la venta de los productos.
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(32) Las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones abiertas de la UE deben proporcionar capacidades de
fabricacién de semiconductores o capacidades de produccién de equipos o componentes clave para tales equipos
empleados principalmente en la fabricacion de semiconductores que sean «pioneras» en la Unién y contribuir a la
seguridad del suministro y a la resiliencia del ecosistema de semiconductores en el mercado interior. El factor
determinante para alcanzar la consideracién de instalacion «pionera» es aportar al mercado interior un elemento
innovador en relacion con los procesos de fabricacion o el producto final, que podria basarse en nodos tecnolégicos
nuevos o existentes. Los elementos innovadores pertinentes pueden estar relacionados con el nodo tecnoldgico o el
sustrato, o pueden ser enfoques que den lugar a mejoras de la capacidad informadtica o de otros atributos de
rendimiento, la eficiencia energética, el nivel de proteccion, seguridad o fiabilidad, o la integracién de nuevas
funcionalidades, como la inteligencia artificial, la capacidad de memoria u otras. Una integracién de distintos
procesos que dé lugar a mejoras de la eficiencia o la automatizacién del empaquetado y el ensamblado son también
ejemplos de innovaciones. Por lo que se refiere a las mejoras medioambientales, los elementos innovadores incluyen
la reduccién de una forma cuantificable de la cantidad de energia, agua o productos quimicos utilizados, o la mejora
de la reciclabilidad. Dichos elementos innovadores podrian aplicarse tanto a los nodos tecnolégicos maduros como a
los de vanguardia. Tal innovacién no debe estar atn plenamente presente en la Unidn, ni debe haber atn
compromiso alguno sobre su construccién en la Unién. Por ejemplo, una innovacién similar en los dmbitos de la I
+D o la produccién a pequefia escala no impedirfa necesariamente que se la considerara posteriormente instalacién
«pionera». El establecimiento de una instalaciéon nueva o sustancialmente mejorada podrifa dar lugar a la calificacién
de instalacién «pionera».

(33) Cuando una fundicién abierta de la UE ofrezca capacidad efectiva de produccién a empresas no vinculadas al
operador de la instalacién, esta deberd establecer, aplicar y mantener una separacion funcional adecuada y efectiva
para evitar el intercambio de informacién confidencial entre la produccién interna y la produccién externa. Esto
debe aplicarse a cualquier informacién obtenida en el disefio y en los procesos de la etapa de fabricacién o la etapa
de empaquetado, ensamblado y prueba.

(34) Para obtener la consideracién de instalacién de produccién integrada o de fundicion abierta de la UE, el
establecimiento de la instalacién debe tener un claro efecto positivo, lo que incluye consecuencias indirectas que
trascienden la empresa o el Estado miembro de que se trate, en la cadena de valor de los semiconductores de la
Unién a medio y largo plazo, con vistas a garantizar la seguridad del suministro y la resiliencia del ecosistema de
semiconductores y contribuir a la transicion ecoldgica y digital de la Unién. A efectos de la consideraciéon como
instalacion de produccién integrada o fundicién abierta de la UE, pueden tenerse en cuenta diversas actividades
destinadas a crear efectos indirectos positivos. Algunos ejemplos son proporcionar acceso a las instalaciones de
fabricacién a cambio de una remuneracion acorde con los precios del mercado; entregar kits de disefio de procesos
a empresas de diseflo mas pequefias o a la plataforma de disefio virtual; difundir los resultados de sus actividades de
[+D; colaborar en materia de investigacién con universidades y centros de investigacién europeos; cooperar con las
autoridades nacionales o los centros educativos y de formacién profesional para contribuir al desarrollo de
capacidades; contribuir a proyectos de investigacion a escala de la Unidn; u ofrecer oportunidades de apoyo
especificas para empresas emergentes y pymes. Los efectos de las instalaciones en varios Estados miembros, también
en relacién con los objetivos de cohesion, deben considerarse uno de los indicadores del claro efecto positivo de las
instalaciones de produccién integrada o las fundiciones abiertas de la UE en la cadena de valor de los
semiconductores en la Unién.

(35) Es importante que las instalaciones de produccién integrada y las fundiciones abiertas de la UE no estén sujetas a la
aplicacion extraterritorial de obligaciones de servicio publico impuestas por terceros paises que podrian socavar su
capacidad para utilizar sus infraestructuras, software, servicios, instalaciones, activos, recursos, propiedad
intelectual e industrial o conocimientos técnicos necesarios para cumplir la obligacién en materia de pedidos
calificados de prioritarios en virtud del presente Reglamento, que tendrian que comprometerse a cumplir.

(36) A la luz del rdpido desarrollo de las tecnologias de semiconductores y para reforzar la competitividad industrial
futura de la Union, las instalaciones de produccién integrada y las fundiciones abiertas de la UE deben invertir en la
Unidn en innovacién continua con vistas a lograr avances concretos en la tecnologia de semiconductores o preparar
las tecnologias de proxima generacion. En vista de ello, las instalaciones de produccién integrada y las fundiciones
abiertas de la UE deben poder probar y experimentar nuevos avances mediante un acceso preferente a las lineas
piloto establecidas por la iniciativa a través de solicitudes de acceso a sus servicios tramitadas con cardcter
prioritario. Dicho acceso preferente no debe ni excluir ni impedir el acceso efectivo en condiciones justas a las lineas
piloto por parte de otras empresas interesadas, en particular empresas emergentes y pymes.
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(37) Teniendo en cuenta la importancia de contar con trabajadores cualificados y capacitados para alcanzar los objetivos
del presente Reglamento, las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones abiertas de la UE deben apoyar
la reserva de talento de la Unién desarrollando y ofreciendo educacién y formacién para la adquisicion de
capacidades y aumentando el nimero de trabajadores cualificados y capacitados.

(38) Con objeto de que el procedimiento para obtener la condicién de instalacién de produccién integrada o fundicién
abierta de la UE sea uniforme y transparente, la decision por la que se conceda dicha condicién debe ser adoptada
por la Comisi6n tras la presentacién de una solicitud por parte de una empresa individual o un consorcio de varias
empresas. Se debe poder acceder a esta condicion tanto por el establecimiento de una nueva instalacion de
fabricacién de semiconductores como por una importante expansién o una transformacion innovadora de una
instalacién de fabricacién de semiconductores ya existente. A fin de tomar en consideracion la importancia de una
aplicacion coordinada y cooperativa del mecanismo previsto, la Comision debe tener en cuenta en su evaluacién la
disposicién de uno o mds Estados miembros en que el solicitante tenga la intencién de establecer sus instalaciones a
apoyar el establecimiento de dichas instalaciones. Ademds, al evaluar la viabilidad del plan de negocio, la Comisién
puede tener en cuenta el historial global del solicitante.

(39) Envista de los derechos asociados al reconocimiento como instalacién de produccién integrada o fundici6n abierta
de la UE, la Comisién debe supervisar si las instalaciones a las que se ha concedido dicha condicién siguen
cumpliendo los requisitos establecidos en el presente Reglamento. De no ser asi, la Comisién debe disponer de la
facultad de revisar y, en caso necesario, revocar la condicién y, en consecuencia, los derechos asociados a esta. No
debe adoptarse ninguna decision relativa a la revocacién de la condicién sin consultar previamente al Consejo
Europeo de Semiconductores; dicha decisién debe estar debidamente motivada. En consecuencia, la empresa que
gestione una instalacion de produccién integrada o una fundicién abierta de la UE debe tener la posibilidad de
solicitar de forma proactiva que se revisen la duracién de la condicién o los planes de ejecuciéon cuando
circunstancias externas imprevistas, como alteraciones graves que tengan repercusiones econémicas directas en las
instalaciones reconocidas, puedan afectar a su capacidad de cumplir los criterios. Para tener en cuenta el hecho de
que la mayor parte de los derechos se conceden en el periodo de establecimiento, las instalaciones deben seguir
estando sujetas a la obligacién de ejecutar los pedidos calificados de prioritarios incluso en caso de revocacion de la
condicién hasta la fecha en que hubiera expirado dicha condicién.

(40) Habida cuenta de su importancia para garantizar la seguridad del suministro y permitir un ecosistema de
semiconductores resiliente, las instalaciones de produccién integrada y las fundiciones abiertas de la UE deben
considerarse de interés pablico. Garantizar la seguridad del suministro de semiconductores también es importante
para la digitalizacion, que permite la transicién ecoldgica de muchos otros sectores. Para atraer inversiones al sector
de los semiconductores de la Unién y contribuir a la seguridad del suministro de semiconductores y a la resiliencia
del ecosistema de semiconductores de la Unién, los Estados miembros podran aplicar medidas de apoyo, incluidos
incentivos, y prestar apoyo administrativo en los procedimientos nacionales de concesion de autorizaciones para las
instalaciones de produccién integrada y las fundiciones abiertas de la UE. Esto se entiende sin perjuicio de la
competencia de la Comisién en el dmbito de las ayudas estatales en virtud de los articulos 107 y 108 del TFUE,
cuando proceda. Para garantizar la aplicacién correcta y efectiva de las normas sobre ayudas estatales, la Comision,
en su comunicacion de 8 de febrero de 2022 titulada «Ley de Chips para Europa», ya ha reconocido que es necesaria
una evaluacién caso por caso en relacion con las ayudas estatales concedidas a instalaciones de produccion de
semiconductores avanzados con vistas a salvaguardar la seguridad del suministro y la resiliencia de la cadena de
suministro de la Unién, al tiempo que se generan importantes efectos positivos en la economia en general. Ademds,
los procedimientos para el reconocimiento de las instalaciones de produccion integrada o las fundiciones abiertas de
la UE y para la autorizacién de ayudas estatales, cuando proceda, se llevardn a cabo en paralelo, a fin de acelerar el
proceso de toma de decisiones. Los Estados miembros deben apoyar el establecimiento de instalaciones de
produccién integrada y de fundiciones abiertas de la UE, de conformidad con el Derecho de la Unidn. A la hora de
proporcionar medidas de apoyo a las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones abiertas de la UE, los
Estados miembros deben poder plantearse el establecimiento de requisitos no discriminatorios relacionados con la
proteccién de la propiedad intelectual e industrial, la seguridad (incluida la ciberseguridad) y la confidencialidad, y
podrian recomendar medidas de mitigacién para hacer frente a riesgos especificos relacionados con las injerencias,
las transferencias forzosas de tecnologia y el robo de propiedad intelectual e industrial por parte de entidades de
terceros paises.

(41) Con el fin de fomentar el establecimiento de las capacidades de disefio conexas necesarias, los Estados miembros
pueden prestar apoyo a esas actividades de conformidad con las normas sobre ayudas estatales basadas en los
articulos 107 y 108 del TFUE, también en virtud del marco sobre ayudas estatales de [+D+i o del Reglamento (UE)
n.°651/2014 de la Comisi6én ().

(") Reglamento (UE) n.° 651/2014 de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
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(42)  Es necesario que las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones abiertas de la UE se establezcan lo mas
rapidamente posible, al tiempo que se mantiene al minimo la carga administrativa. Por esta razén, los Estados
miembros deben tramitar las solicitudes relacionadas con la planificacion, la construccién y la explotacién de
instalaciones de produccién integrada y fundiciones abiertas de la UE de la manera mds rdpida posible. Los Estados
miembros deben poder designar una autoridad para facilitar y coordinar los procesos de concesion de
autorizaciones y que podria designar un coordinador que actie como punto de contacto tinico para el proyecto.
Ademds, cuando sea necesario para conceder una excepcion en virtud de la Directiva 9243 /CEE del Consejo (V) y
de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*°), el establecimiento y la explotacién de estas
instalaciones podrdn considerarse de interés publico superior en el sentido de dichas Directivas, siempre que se
cumplan las demds condiciones establecidas en dichas disposiciones. Ello se entiende sin perjuicio de la
aplicabilidad o aplicacion de otros actos legislativos de la Unién en materia de medio ambiente.

(43) Las empresas innovadoras de alta tecnologia estdn cada vez mds expuestas a practicas encaminadas a apropiarse
indebidamente de informaci6én confidencial, secretos comerciales y datos protegidos, como el robo de propiedad
intelectual e industrial, la copia no autorizada, las transferencias forzosas de tecnologia, el espionaje industrial o la
vulneracién de requisitos de confidencialidad, desde dentro de la Unidn, y en particular desde fuera de ella.
Determinados fenémenos recientes, como la creciente externalizacion, unas cadenas de valor mundiales mds largas
y un mayor uso de las tecnologias de la informacion y la comunicacion, contribuyen a aumentar el riesgo de tales
précticas. La obtencion, utilizacién o revelacién ilicitas de informacién confidencial, secretos comerciales y datos
protegidos comprometen la capacidad de aprovechar las ventajas derivadas de la labor de innovacién. Con objeto de
garantizar la proteccion de la informacién confidencial, los secretos comerciales y los datos protegidos, el presente
Reglamento debe aplicarse de manera que se respete plenamente el marco internacional y de la Uni6én en materia de
proteccién de datos y de proteccién y aplicacién de la propiedad intelectual e industrial, incluidas la
Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (), las Directivas 2004/48/CE y (UE) 2016/943 y la
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo (*¥). Para abordar en mayor profundidad los
principales riesgos de las cadenas de suministro, los Estados miembros podran recurrir a la posibilidad prevista en
la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo (') de llevar a cabo evaluaciones coordinadas de
los riesgos de seguridad de las cadenas de suministro criticas, como ya se hizo en el caso de las redes 5G a raiz de la
Recomendacién (UE) 2019/534 de la Comisién (*), con el objetivo de identificar en cada sector las correspondientes
amenazas y las vulnerabilidades y de determinar las medidas, los planes de mitigacién y las mejores practicas frente a
dependencias criticas, posibles puntos tnicos de fallo, amenazas, vulnerabilidades y otros riesgos relacionados con la
cadena de suministro.

(44) El mercado interior se beneficiaria enormemente de unas normas comunes para chips ecoldgicos, fabricados de
forma sostenible, confiables y seguros. Los futuros dispositivos inteligentes, sistemas y plataformas de conectividad
tendran que basarse en chips semiconductores avanzados y deberdn cumplir requisitos relacionados con la ecologia,
la confianza y la ciberseguridad, que dependerdn en gran medida de las caracteristicas de la tecnologia subyacente. A
tal fin, la Unién debe elaborar procedimientos de certificacién de referencia y exigir a la industria que participe en la
elaboracion de tales procedimientos para sectores y tecnologias especificos que puedan tener un impacto social
elevado.

(45) Envista de ello, la Comision, en consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores y con la debida participacién
de las partes interesadas, debe determinar los sectores y productos que se basan en tecnologias de semiconductores o
las utilizan ampliamente y que necesitan chips certificados como ecoldgicos, confiables y seguros. La identificacién
de dichos sectores y productos podria estimular la adopcién de normas europeas e internacionales en materia de
gestion de riesgos.

(") Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacién de los hdbitats naturales y de la fauna y flora
silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

(*%) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario
de actuacion en el dmbito de la politica de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

(") Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacién de determinados
aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informacién (DO L 167 de 22.6.2001,
p. 10).

(**) Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines
en el mercado tnico digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

(**) Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a
garantizar un elevado nivel comin de ciberseguridad en toda la Unién, por la que se modifican el Reglamento (UE) n.° 910/2014 y la
Directiva (UE) 2018/1972 y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (Directiva SRI 2) (DO L 333 de 27.12.2022, p. 80).

(*) Recomendacién (UE) 2019/534, de 26 de marzo de 2019, sobre la seguridad de las redes 5G (DO L 88 de 29.3.2019, p. 42).
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(46) A laluz de las complejidades de la cadena de suministro de semiconductores y del riesgo de futuras situaciones de
escasez, el presente Reglamento debe proporcionar instrumentos para aplicar un enfoque coordinado por lo que
respecta a realizar un inventario estratégico y realizar un seguimiento del sector de los semiconductores, asi como a
abordar eficazmente las posibles perturbaciones del mercado de manera proporcionada.

(47) El objetivo de un inventario estratégico del sector de los semiconductores debe ser proporcionar un andlisis de los
puntos fuertes y débiles de la Unién en el sector mundial de los semiconductores con vistas a proporcionar una
base para las medidas que garanticen la seguridad del suministro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores
de la Unidn. A tal fin, el inventario estratégico debe determinar factores tales como los productos clave y las
infraestructuras criticas del mercado interior que dependen del suministro de semiconductores, las principales
industrias usuarias y sus necesidades actuales y previstas, los segmentos clave de la cadena de suministro de
semiconductores de la Unidn, las caracteristicas tecnoldgicas, las dependencias de la tecnologia y los proveedores de
terceros paises, los cuellos de botella del sector de los semiconductores de la Unidn, las necesidades actuales y
previstas de capacidades y el acceso a trabajadores cualificados y, cuando proceda, los efectos potenciales de las
medidas del conjunto de instrumentos de emergencia. El inventario estratégico debe basarse en datos de acceso
publico y disponibles en el mercado y, en caso necesario, en datos obtenidos de solicitudes de informacién a
titulo Voluntario de empresas, en consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores.

(48)  Con objeto de predecir futuras perturbaciones de las diferentes fases de la cadena de valor de los semiconductores en
la Unién y del comercio dentro de la Unién, y de prepararse para estas, la Comision, asistida por el Consejo Europeo
de Semiconductores y sobre la base del resultado del inventario estratégico, debe determinar y elaborar una lista de
indicadores de alerta temprana. Estos indicadores pueden incluir aumentos atipicos de los plazos de produccién y
entrega, la disponibilidad de materias primas, productos intermedios y capital humano necesarios para la
fabricacién de semiconductores, o equipos de fabricacién adecuados, la demanda prevista de semiconductores en
los mercados de la Unién y mundiales, subidas de precios superiores a la fluctuaciéon normal de los precios, los
efectos de accidentes, atentados, catdstrofes naturales u otros acontecimientos graves, los efectos de las politicas
comerciales, los aranceles, las restricciones a la exportacion, los obstdculos al comercio y otras medidas relacionadas
con el comercio, y las repercusiones de los cierres de empresas, la deslocalizacién o las adquisiciones de agentes clave
del mercado. Las actividades de seguimiento de la Comision deben centrarse en estos indicadores de alerta temprana.

(49) Dado que las cadenas de valor de los semiconductores, conformadas por diversos agentes, son complejas,
evolucionan rédpidamente y estdn interrelacionadas, es necesario un enfoque coordinado de seguimiento para
aumentar la capacidad de reducir los riesgos que puedan afectar negativamente al suministro de semiconductores y
mejorar la comprension de las dindmicas de la cadena de valor de los semiconductores. La Comision, en consulta
con el Consejo Europeo de Semiconductores, debe supervisar la cadena de valor de los semiconductores
centrandose en los indicadores de alerta temprana y la determinacién de mejores practicas para reducir los riesgos y
aumentar la transparencia de la cadena de valor de los semiconductores, de manera que no represente una carga
administrativa excesiva para las empresas, en particular para las pymes.

(50) Con el fin de reducir al minimo la carga para las empresas que respondan al seguimiento y de garantizar que la
informacién obtenida pueda recopilarse de manera significativa, la Comisién debe proporcionar medios
normalizados y seguros para toda recopilacion de informacién. Estos medios deben asegurar que toda informacién
recopilada sea tratada de forma confidencial, garantizando el secreto empresarial y la ciberseguridad.

(51) Las conclusiones oportunas, incluida la informacion facilitada por las partes interesadas pertinentes y las
asociaciones del sector, deben transmitirse al Consejo Europeo de Semiconductores para permitir el intercambio
periddico de informacion y la integracion de la informacién en un resumen del seguimiento de las cadenas de valor
de los semiconductores.

(52) A fin de hacer posibles tales actividades de seguimiento, las autoridades nacionales competentes de los Estados
miembros deben establecer una lista de contactos de todas las empresas pertinentes que operan a lo largo de la
cadena de suministro de los semiconductores establecidas en su territorio nacional. Dicha lista debe permitir
determinar a quién procede dirigir solicitudes de informacién a titulo Voluntario. La lista no debe ser exhaustiva. La
lista debe gestionarse de manera que respete plenamente las normas aplicables en materia de confidencialidad.
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(53) Disponer de recursos humanos, financieros y técnicos adecuados permitiria ejecutar eficazmente las tareas previstas
en virtud del presente Reglamento y propiciaria la consecucion de los objetivos que en €l se establecen. Por tanto, sin
perjuicio del procedimiento presupuestario ni de su autonomia administrativa, la Comisién debe hacer un uso
optimo de los recursos para garantizar que pueda desempeifiar eficazmente sus cometidos y ejercer sus
competencias en virtud del presente Reglamento.

(54) Una serie de empresas que prestan servicios o suministran bienes relacionados con los semiconductores son
consideradas esenciales para una cadena de suministro de semiconductores efectiva en el ecosistema de
semiconductores de la Uni6én debido al nimero de empresas de la Unidn que dependen de sus productos, su cuota
de mercado a escala mundial o de la Unidn, su importancia para garantizar un nivel de suministro suficiente o las
posibles repercusiones de una perturbacién del suministro de sus productos o de la prestacion de sus servicios. Los
Estados miembros, en colaboracién con la Comision, deben identificar a esos agentes clave del mercado en sus
territorios.

(55) De conformidad con el articulo 4 del Reglamento (UE) 2019/452, para determinar si una inversién extranjera directa
puede afectar a la seguridad o al orden publico, los Estados miembros y la Comisién pueden tener en cuenta sus
efectos potenciales en las tecnologias criticas y los productos de doble uso, tal como se definen en el articulo 2,
punto 1, del Reglamento (CE) n.° 428/2009 del Consejo (*'), incluidos los semiconductores.

(56) Como parte del seguimiento, los Estados miembros deben tener en cuenta especificamente la integridad de las
actividades llevadas a cabo por los agentes clave del mercado. Tales cuestiones pueden ser puestas en conocimiento
del Consejo Europeo de Semiconductores por el Estado miembro de que se trate.

(57) Para permitir la anticipacion de posibles situaciones de escasez, las autoridades nacionales competentes deben alertar
a la Comisio6n si tienen conocimiento de un riesgo de perturbacién grave en el suministro de semiconductores o
disponen de informacién concreta y fiable sobre la materializacion de cualquier otro factor de riesgo o
acontecimiento pertinentes. A fin de garantizar un enfoque coordinado, la Comisién, cuando tenga conocimiento
de un riesgo de perturbacién grave en el suministro de semiconductores o disponga de informacién concreta y
fiable sobre la materializacién de cualquier otro factor de riesgo o acontecimiento pertinentes, a raiz de una alerta o
a través de socios internacionales, debe convocar una reunién extraordinaria del Consejo Europeo de
Semiconductores para debatir la gravedad de las perturbaciones y la posible iniciacién del procedimiento para
activar la fase de crisis, determinar si puede ser adecuado, necesario y proporcionado que los Estados miembros
lleven a cabo una contrataciéon conjunta coordinada como medida preventiva y entablar un didlogo con las partes
interesadas con vistas a determinar, preparar y, en su caso, coordinar dichas medidas preventivas. El Consejo
Europeo de Semiconductores y la Comisién deben tener en cuenta, en el marco de dicho didlogo, los puntos de
vista de las partes interesadas de la cadena de valor de los semiconductores. La Comisién debe consultar y cooperar
con terceros paises pertinentes con el fin de abordar conjuntamente las perturbaciones en la cadena de suministro,
de conformidad con las obligaciones internacionales y sin perjuicio de los requisitos de procedimiento.

(58) Lafase de crisis de los semiconductores debe activarse en presencia de pruebas concretas, serias y fiables. Se produce
una crisis de los semiconductores cuando hay perturbaciones graves del suministro de semiconductores u obsticulos
graves al comercio de semiconductores dentro de la Unién que provocan una importante escasez de
semiconductores, productos intermedios o materias primas o transformadas y esa importante escasez impide el
suministro, la reparacién y el mantenimiento de productos esenciales utilizados por sectores criticos, por ejemplo,
equipos médicos y de diagndstico, en la medida en que la crisis de los semiconductores pueda tener graves efectos
perjudiciales para el funcionamiento de los sectores que son criticos debido a sus repercusiones en la sociedad, la
economia y la seguridad de la Uni6n.

(59) A fin de garantizar una respuesta dgil y eficaz a una crisis de los semiconductores, cuando la Comisién tenga
conocimiento de una posible crisis de los semiconductores, debe evaluar si se cumplen las condiciones para activar
la fase de crisis. Si esta evaluacién arroja pruebas concretas, serias y fiables de una crisis de los semiconductores, la
Comisién debe poder presentar al Consejo una propuesta para activar la fase de crisis por un periodo de duracién
predeterminado de doce meses como méximo, teniendo en cuenta el dictamen del Consejo Europeo de
Semiconductores. La Comisién debe evaluar la necesidad de prolongar la fase de crisis o de ponerle fin
anticipadamente e iniciar el procedimiento correspondiente, en caso de que se determine dicha necesidad, teniendo
en cuenta el dictamen del Consejo Europeo de Semiconductores.

(*) Reglamento (CE) n.° 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las
exportaciones, la transferencia, el corretaje y el transito de productos de doble uso (DO L 134 de 29.5.2009, p. 1).
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Debido al caracter delicado de la activacion de la fase de crisis y de las posibles medidas que pueden adoptarse en
respuesta a esta, incluidas las considerables repercusiones que dichas medidas podrian tener en empresas privadas
de la Unidn, deben otorgarse al Consejo los poderes para adoptar un acto de ejecucion por lo que respecta a la
activacion, prolongacion y finalizacion de la fase de crisis en una crisis de los semiconductores.

Una cooperacion estrecha entre la Comision y los Estados miembros y una coordinacién entre todas las medidas
nacionales adoptadas en relacién con la cadena de suministro de semiconductores son indispensables durante la
fase de crisis con el fin de hacer frente a las perturbaciones con la coherencia, la resiliencia y la eficacia necesarias.
Con ese objetivo, el Consejo Europeo de Semiconductores debe celebrar reuniones extraordinarias cuando sea
necesario. Cualquier medida que se adopte debe limitarse estrictamente al periodo de duracién de la fase de crisis.

Para que la Unién pueda dar una respuesta rapida, eficiente y coordinada a una crisis de los semiconductores, es
necesario proporcionar a la Comision y a los Estados miembros a través del Consejo Europeo de Semiconductores
informacién oportuna y actualizada sobre la situaciéon operativa en curso, asi como garantizar que puedan
adoptarse medidas eficaces para garantizar el suministro de semiconductores a los sectores criticos afectados. Deben
determinarse medidas adecuadas, eficaces y proporcionadas que se aplicardn cuando se active la fase de crisis, sin
perjuicio de un posible didlogo internacional continuado con los socios pertinentes con vistas a mitigar la
cambiante situacion de crisis. Cuando proceda, la Comision debe solicitar informacion a las empresas a lo largo de
la cadena de suministro de semiconductores. Ademads, la Comisién debe poder exigir, cuando sea necesario y
proporcionado, a las instalaciones de produccién integrada y a las fundiciones abiertas de la UE, aceptar y priorizar
un pedido para la produccién de productos pertinentes para la crisis, y debe poder actuar como central de compras
cuando asf se lo pidan los Estados miembros. La Comision debe limitar las medidas a determinados sectores criticos.
El Consejo Europeo de Semiconductores también puede llevar a cabo evaluaciones y ofrecer asesoramiento sobre
medidas adecuadas y eficaces. Ademds, el Consejo Europeo de Semiconductores puede asesorar sobre la necesidad
de introducir medidas de salvaguardia de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y
del Consejo (). El uso de todas las medidas de emergencia debe ser proporcionado y limitarse a lo necesario para
hacer frente a la crisis de los semiconductores y debe redundar en el interés superior de la Unién. La Comision debe
informar periddicamente al Parlamento Europeo y al Consejo de las medidas adoptadas y de los motivos
subyacentes. La Comisién, previa consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores, podrd publicar
orientaciones adicionales sobre la aplicacién y el uso de las medidas de emergencia.

Una serie de sectores son criticos para el correcto funcionamiento del mercado interior. A los efectos del presente
Reglamento, dichos sectores criticos deben enumerarse en un anexo del presente Reglamento. Dicha lista debe
limitarse a los sectores y subsectores enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2022/2557 del Parlamento
Europeo y del Consejo (¥), en la versién en vigor a 19 de septiembre de 2023, con la adicién de los sectores de la
defensa y la seguridad, sobre la base de su importante papel a la hora de garantizar funciones sociales vitales. Solo
debe recurrirse a algunas medidas con el objetivo de garantizar el suministro a sectores criticos. La Comisién puede
limitar las medidas de emergencia a algunos de esos sectores, o a partes de estos, cuando la crisis de los
semiconductores haya alterado o amenace con alterar su funcionamiento.

La finalidad de las solicitudes de informacién a empresas a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores
establecidas en la Unién en la fase de crisis es posibilitar evaluaciones precisas de la crisis de los semiconductores o
determinar y preparar posibles medidas de mitigacién o emergencia a escala nacional o de la Unién. Dicha
informacién puede incluir la capacidad tedrica de produccién y la capacidad efectiva de produccion, asi como las
principales perturbaciones y cuellos de botella en el momento de la evaluacién. Esos aspectos podrian incluir las
existencias reales, tanto habituales como actuales, de productos pertinentes para la crisis en instalaciones de
produccion situadas en la Unidn, asi como en instalaciones de produccién situadas en terceros paises, en los que
dichas empresas operen, con los que contraten o a los que compren suministros, y en las instalaciones situadas en
terceros paises que dichas empresas gestionan o contratan, o de las que se suministran; el plazo de produccién y
entrega real medio, tanto habitual como actual, de los productos mds comunes; la produccion prevista para los tres
meses siguientes de cada instalacién de produccién situada en la Unidn; o las razones que impiden utilizar por
completo la capacidad efectiva de produccion. Tal informacién debe limitarse a la necesaria para evaluar la
naturaleza de la crisis de los semiconductores o posibles medidas de mitigacion o de emergencia a escala de la

Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen comiin aplicable a las
exportaciones (DO L 83 de 27.3.2015, p. 34).

Directiva (UE) 20222557 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a la resiliencia de las entidades
criticas y por la que se deroga la Directiva 2008/114/CE del Consejo (DO L 333 de 27.12.2022, p. 164).
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Unién o nacional. Las solicitudes de informacion no deben implicar el suministro de informacion cuya divulgacion
sea contraria a los intereses de seguridad nacional de los Estados miembros. La informacién concreta que se
solicitard puede determinarse sobre la base del asesoramiento previo de un nimero representativo de empresas
pertinentes obtenido a través de una consulta a titulo Voluntario, en cooperacién con el Consejo Europeo de
Semiconductores. Toda solicitud debe ser proporcionada, tener en cuenta los objetivos legitimos de la empresa y el
coste y el esfuerzo necesarios para facilitar los datos, y establecer plazos adecuados para transmitir la informacién
solicitada. Las empresas deben estar obligadas a atender la solicitud y pueden ser objeto de sanciones en caso de
incumplimiento o si proporcionan informacién incorrecta. Toda informaciéon obtenida debe utilizarse
exclusivamente para los fines del presente Reglamento y estar sujeta a normas de confidencialidad. Para garantizar la
plena implicacién del Estado miembro en que la empresa tenga su centro de produccion, la Comision debe remitir
sin demora una copia de la solicitud de informacién a la autoridad nacional competente y, si esta asi lo solicita,
compartir por medios seguros la informacién obtenida con dicha autoridad nacional competente. Si una empresa
recibe una solicitud de informacién relativa a sus actividades en el &mbito de los semiconductores procedente de un
tercer pais, debe informar de ello a la Comisién para que esta pueda evaluar si procede que la Comision realice una
solicitud de informacién.

(65) Como instrumento de ltimo recurso para garantizar que los sectores criticos puedan seguir funcionando en
tiempos de crisis y tinicamente cuando sea necesario y proporcionado para este fin, la Comisién podria exigir a las
instalaciones de produccién integrada y a las fundiciones abiertas de la UE a aceptar y priorizar pedidos de
productos pertinentes para la crisis. Los posibles beneficiarios de pedidos calificados de prioritarios deben ser
entidades de sectores criticos 0 empresas que abastezcan a sectores criticos cuyas actividades se vean perturbadas o
puedan verse perturbadas debido a la escasez. Para garantizar que los pedidos calificados de prioritarios solo se
utilicen cuando sea necesario, deben restringirse a los beneficiarios que, habiendo aplicado medidas de reducciéon
del riesgo, no hayan podido evitar, por ejemplo a través de sus practicas de contratacién publica, ni atenuar las
consecuencias de la escasez por otros medios, como el uso de las reservas existentes. Esa obligacion también puede
ampliarse a las instalaciones de fabricacién de semiconductores que hayan aceptado tal posibilidad en el contexto de
la recepcién de ayudas publicas, si dichas ayudas se destinan a impulsar la facultad de aumentar la capacidad efectiva
de produccion. La decision sobre un pedido calificado de prioritario debe adoptarse de conformidad con todas las
obligaciones juridicas de la Unién aplicables, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. La obligacion relativa a
los pedidos calificados de prioritarios debe prevalecer sobre cualquier obligacién de ejecucién de Derecho piiblico o
privado y debe tener en cuenta los objetivos legitimos de las empresas y el coste y el esfuerzo necesarios para
cualquier cambio en la secuencia de produccién. Cada pedido calificado de prioritario se debe hacer a un precio
justo y razonable. El cdlculo de dicho precio puede realizarse sobre la base de los precios medios de mercado en los
ultimos afios, siempre que se justifique cualquier aumento, por ejemplo teniendo en cuenta la inflacién o el
aumento de los costes de la energia. Las empresas pueden ser sancionadas si incumplen la obligacion relativa a los
pedidos calificados de prioritarios.

(66) En relacién con las instalaciones que se encarguen de pedidos calificados de prioritarios, puede ser beneficioso que la
Comision, asistida por el Consejo Europeo de Semiconductores, y los Estados miembros intercambien mejores
précticas relativas a la ejecucion de dichos pedidos, incluidas mejores practicas administrativas.

(67) La empresa afectada debe estar obligada a aceptar y priorizar un pedido calificado de prioritario. Con el fin de
garantizar que los pedidos calificados de prioritarios se ajusten a las capacidades y a la cartera de produccion de la
instalacién, la Comision debe ofrecer a la instalacion en cuestion la oportunidad de ser oida sobre la viabilidad y los
detalles del pedido calificado de prioritario. La Comisién no debe realizar el pedido calificado de prioritario cuando
la instalacién no sea capaz de cumplir el pedido, ni siquiera ddndole prioridad, por una capacidad teérica de
produccién o una capacidad efectiva de produccién que sean insuficientes, o por motivos técnicos, o cuando la
instalacién no suministre el producto o no preste el servicio, o porque hacerlo supondria una carga econémica
excesiva y conllevaria especiales dificultades para la empresa, incluido un riesgo considerable relacionado con la
continuidad de la actividad.

(68) A fin de garantizar un marco transparente y claro para la ejecucion de pedidos calificados de prioritarios, la
Comision debe estar facultada para adoptar un acto de ejecucién que establezca las modalidades précticas y
operativas. Dicho acto de ejecucién debe contener salvaguardias para garantizar que los pedidos calificados de
prioritarios se ejecuten de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad, como un mecanismo
que tenga en cuenta los pedidos existentes y un mecanismo para garantizar que los volimenes de los pedidos
calificados de prioritarios no excedan de lo necesario.

(69) En el caso excepcional de que una empresa que opera a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores en la
Unién reciba una solicitud de pedido calificado de prioritario por parte de un tercer pais, deberd informar a la
Comisién de dicha solicitud, con el fin de informar una evaluacién encaminada a determinar si, en caso de que se
produzcan repercusiones considerables en la seguridad del suministro a sectores criticos y se cumplan los demds
requisitos de necesidad, proporcionalidad y legalidad en las circunstancias del caso, la Comisién también debe
imponer una obligacién de pedido calificado de prioritario.
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(70) Habida cuenta de la importancia de garantizar la seguridad del suministro a los sectores criticos que desempefian
funciones sociales vitales, el cumplimiento de la obligacién de ejecutar un pedido calificado de prioritario no debe
implicar responsabilidad por dafios frente a terceros por un incumplimiento de las obligaciones contractuales que
pueda derivarse de los cambios temporales necesarios en los procesos operativos del fabricante en cuestion, pero
solamente en la medida en que el incumplimiento de las obligaciones contractuales haya sido necesario para el
cumplimiento de la priorizacién impuesta. Las empresas potencialmente incluidas en el dmbito de un pedido
calificado de prioritario deben anticipar esta posibilidad en las condiciones de sus contratos comerciales. Sin
perjuicio de la aplicabilidad de otras disposiciones, la responsabilidad por los dafios causados por productos
defectuosos, prevista en la Directiva 85/374/CEE del Consejo (*), no se ve afectada por esta exenciéon de
responsabilidad.

(71) La obligacién de dar prioridad a la producciéon de determinados productos respeta el contenido esencial de la
libertad de empresa y la libertad contractual consagradas en el articulo 16 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unién Europea (en lo sucesivo, «Cartay), asi como del derecho a la propiedad consagrado en el
articulo 17 de la Carta, y no afecta a dichas libertades ni a dicho derecho de manera desproporcionada. De
conformidad con el articulo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitacién del ejercicio de dichos derechos en el
presente Reglamento serd establecida por la ley, respetard el contenido esencial de dichos derechos y libertades y
cumplird el principio de proporcionalidad.

(72) Cuando la fase de crisis esté activada, dos o mds Estados miembros podran encargar a la Comisién que agregue la
demanda y actiie en su nombre en sus procesos de contratacién puiblica en aras del interés piblico, de conformidad
con las normas y procedimientos vigentes de la Unidn, aprovechando su poder de compra. Las compras comunes
deben utilizarse tinicamente para hacer frente a las perturbaciones de la cadena de suministro de semiconductores
durante una crisis. El mandato podria autorizar a la Comisién a celebrar acuerdos relativos a la compra de
productos pertinentes para la crisis para determinados sectores criticos. La Comision debe evaluar la utilidad, la
necesidad y la proporcionalidad de cada solicitud en consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores. Cuando
tenga la intencién de no dar curso a la solicitud, debe informar de ello a los Estados miembros afectados y al Consejo
Europeo de Semiconductores e indicar sus razones. Los detalles de procedimiento deben establecerse en un acuerdo
entre la Comision y los Estados miembros participantes que incluya las razones del uso del mecanismo de compra
comin y las responsabilidades que se asumirdn. Dicho acuerdo puede incluir el nimero de contratos que deben
celebrarse y las condiciones de la compra comin, como los precios, los plazos de entrega, las cantidades y las
clausulas de inclusién o exclusion voluntaria. La compra comtn puede dar lugar a la firma de un contrato que cubra
las necesidades de todos los Estados miembros o de varios contratos que cubran las necesidades de uno o varios
Estados miembros. Ademds, los Estados miembros participantes deben tener derecho a designar representantes que
proporcionen orientacién y asesoramiento durante los procedimientos de contratacion publica y en la negociacién
de los acuerdos de compra. El despliegue, el uso o la reventa de los productos adquiridos deben seguir siendo
competencia de los Estados miembros participantes.

(73) Durante una crisis de escasez de semiconductores podria resultar necesario que la Unién estudiara la aplicacion de
medidas de proteccion. El Consejo Europeo de Semiconductores debe poder expresar su opinion para ayudar a la
Comisi6n a evaluar si la situacion del mercado supone una importante escasez de productos esenciales con arreglo
al Reglamento (UE) 2015/479.

(74)  Debe aplicarse al Consejo Europeo de Semiconductores el marco institucional para los grupos de expertos, incluidas
las normas de transparencia para la entidad y sus subgrupos, sin perjuicio del presente Reglamento. El Consejo
Europeo de Semiconductores debe proporcionar asesoramiento y asistencia a la Comisién sobre cuestiones
especificas. Dichas cuestiones deben incluir el asesoramiento sobre la iniciativa al Consejo de Autoridades Publicas
de la Empresa Comtn para los Chips; el intercambio de informacion sobre el funcionamiento de las instalaciones de
produccién integrada y las fundiciones abiertas de la UE; el debate y preparacién de la determinacion de los sectores
y tecnologias especificos que puedan tener un impacto social elevado y que sean importantes en materia de
seguridad y que requieran una certificacién para productos confiables, asi como encargarse del seguimiento
coordinado y la respuesta a las crisis. Ademds, el Consejo Europeo de Semiconductores debe garantizar la aplicacién
coherente del presente Reglamento y facilitar la cooperacion entre los Estados miembros y el intercambio de
informacién sobre cuestiones relacionadas con el presente Reglamento. El Consejo Europeo de Semiconductores
debe asimismo cambiar impresiones con la Comisién sobre las mejores maneras de garantizar la proteccién y la
aplicacion efectivas de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la informacién confidencial y los secretos
comerciales, con la debida participacion de las partes interesadas en relacion con el sector de los semiconductores.

(*) Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximacién de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los dafios causados por productos defectuosos (DO L 210
de 7.8.1985, p. 29).
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El Consejo Europeo de Semiconductores debe apoyar a la Comision en la cooperacion internacional en consonancia
con las obligaciones internacionales. Debe servir de foro de debate sobre, entre otras cosas, la manera de mejorar la
cooperaci6n a lo largo de la cadena de valor mundial de los semiconductores, sin perjuicio de las prerrogativas del
Parlamento Europeo y del Consejo de conformidad con los Tratados. A tal fin, el Consejo Europeo de
Semiconductores debe tener en cuenta los puntos de vista de la Alianza industrial sobre tecnologias de procesadores
y semiconductores y de otras partes interesadas. Ademds, el Consejo Europeo de Semiconductores debe coordinarse,
cooperar e intercambiar informacion con otras estructuras de la Union encargadas de la respuesta y la preparacion
ante crisis, con vistas a garantizar un enfoque coherente y coordinado de la Unién en lo que respecta a las medidas
de respuesta y preparacion ante las crisis en relacién con las crisis de semiconductores.

(75) Un representante de la Comision debe presidir el Consejo Europeo de Semiconductores. Cada Estado miembro debe
designar al menos a un representante de alto nivel para el Consejo Europeo de Semiconductores. También podrian
designar a diferentes representantes en relacion con las diferentes tareas del Consejo Europeo de Semiconductores,
por ejemplo, en funcién de la parte del presente Reglamento que se debata en las reuniones del Consejo Europeo de
Semiconductores. Con el fin de recibir asesoramiento importante sobre las actividades del Consejo Europeo de
Semiconductores y permitir una participacion adecuada de las partes interesadas, la persona que presida debe poder
crear subgrupos y debe estar facultada para establecer modalidades de trabajo invitando a expertos y observadores a
participar en las reuniones con cardcter puntual o para invitar a partes interesadas, en particular organizaciones que
representen los intereses de la industria de los semiconductores de la Unién, como la Alianza industrial sobre
tecnologias de procesadores y semiconductores, a sus subgrupos en calidad de observadores.

(76) El Consejo Europeo de Semiconductores celebrard reuniones distintas para las tareas que le incumben en relacién
con la iniciativa y para las que le incumben en relacion con la seguridad del suministro y la resiliencia, asi como con
el seguimiento y respuesta a las crisis. Los Estados miembros deben esforzarse por garantizar una cooperacién eficaz
y eficiente en el Consejo Europeo de Semiconductores. La persona que presida debe poder facilitar los intercambios
entre el Consejo Europeo de Semiconductores y otros drganos, organismos y grupos consultivos y de expertos de la
Unién. Habida cuenta de la importancia del suministro de semiconductores para otros sectores y de la consiguiente
necesidad de coordinacion, la persona que presida debe garantizar la participacion de otras instituciones y 6rganos
de la Unidn en calidad de observadores en las reuniones del Consejo Europeo de Semiconductores, cuando sea
pertinente y proceda en relacion con el mecanismo de seguimiento y respuesta a las crisis establecido en el presente
Reglamento. Con el fin de continuar y aprovechar la labor realizada a raiz de la aplicacién de la Recomendacion
(UE) 2022/210 de la Comisién (¥), el Consejo Europeo de Semiconductores debe llevar a cabo las tareas del Grupo
Europeo de Expertos en Semiconductores. Una vez que el Consejo Europeo de Semiconductores esté operativo, el
grupo de expertos debe dejar de existir.

(77) Los Estados miembros desempefian un papel clave en la aplicacién y el control del cumplimiento del presente
Reglamento. A este respecto, cada Estado miembro debe designar una o varias autoridades nacionales competentes
responsables de la aplicacién efectiva del presente Reglamento y garantizar que dichas autoridades estén
debidamente capacitadas y dotadas de los recursos necesarios. Los Estados miembros pueden designar una o varias
autoridades existentes. Con el fin de aumentar la eficiencia organizativa en los Estados miembros y de establecer un
punto de contacto oficial con el pablico y otros homdlogos a escala de la Unién y de los Estados miembros, incluidos
la Comisién y el Consejo Europeo de Semiconductores, cada Estado miembro debe designar, en una de las
autoridades que haya designado como autoridad competente en virtud del presente Reglamento, un punto de
contacto tinico nacional responsable de coordinar las cuestiones relacionadas con el presente Reglamento y la
cooperaci6n transfronteriza con las autoridades competentes de otros Estados miembros.

(78)  Con vistas a garantizar una cooperacion fiable y constructiva de las autoridades competentes a escala nacional y de la
Unidn, todas las partes implicadas en la aplicacion del presente Reglamento deben respetar la confidencialidad de la
informacién y los datos que obtengan en el ejercicio de sus funciones para proteger, en particular, los derechos de
propiedad intelectual e industrial, la informacién comercial delicada y los secretos comerciales. Toda informacion
obtenida de una solicitud de clasificacién como instalacién de produccién integrada o fundicién abierta de la UE, en
el contexto de las solicitudes de informacién o de las obligaciones de notificacion en virtud del presente Reglamento
debe utilizarse tinicamente a efectos del presente Reglamento y debe estar amparada por la obligacién de secreto
profesional de conformidad con el articulo 339 del TFUE, asi como por las normas internas de la Comisi6én sobre el
tratamiento seguro de los datos, en particular la Decision (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisién (?). La Comision
y las autoridades nacionales competentes, sus funcionarios, agentes y demds personas que trabajen bajo la

(*) Recomendacién (UE) 2022210 de la Comision, de 8 de febrero de 2022, sobre un conjunto de instrumentos comunes de la Uni6n
para hacer frente a la escasez de semiconductores y un mecanismo de la Unién para el seguimiento del ecosistema de
semiconductores (DO L 35 de 17.2.2022, p. 17).

(*) Decision (EU, Euratom) 2015/443 de la Comision, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comisiéon (DO L 72
de 17.3.2015, p. 41).
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supervision de dichas autoridades, asi como los funcionarios y agentes de otras autoridades de los Estados
miembros, deben garantizar la confidencialidad de la informacién obtenida en el ejercicio de sus funciones y
actividades. Esto también debe aplicarse al Consejo Europeo de Semiconductores y al Comité de Semiconductores
establecidos en el presente Reglamento. Cuando proceda, la Comision debe poder adoptar actos de ejecucion a fin
de especificar las modalidades practicas para el tratamiento de la informacién confidencial en el contexto de la
recopilacién de informacién.

(79)  El cumplimiento de las obligaciones impuestas en virtud del presente Reglamento debe garantizarse mediante multas
y multas coercitivas. A tal fin, deben establecerse niveles adecuados para las multas por el incumplimiento de las
solicitudes de informacién y de las obligaciones de notificacién en virtud del presente Reglamento, teniendo en
cuenta los distintos niveles de gravedad del incumplimiento entre ambas obligaciones y estableciendo limites
méximos diferentes para las pymes. Ademds, deben establecerse multas coercitivas por el incumplimiento de la
obligacién de aceptar y ejecutar pedidos calificados de prioritarios, que deben ser proporcionadas, reflejar los
niveles de precios en el mercado durante los dltimos 90 dias y tener limites mdximos diferentes para las pymes.
Deben aplicarse plazos de prescripcion a la imposicion de multas y multas coercitivas, ademds de los plazos de
prescripcion para la ejecucion de sanciones. Asimismo, la Comisién debe conceder a la empresa o a las
organizaciones representantes de las empresas de que se trate el derecho a ser oidas.

(80) A fin de reflejar el cambio tecnoldgico y la evolucion del mercado, garantizar la ejecucion y la evaluacion efectivas de
la iniciativa y establecer normas detalladas para la etiqueta de centro de excelencia en materia de disefio, deben
delegarse en la Comision los poderes para adoptar actos con arreglo al articulo 290 del TFUE, con vistas a modificar
el presente Reglamento en lo que respecta a las actividades apoyadas por la iniciativa y los indicadores mensurables
para el seguimiento de la ejecucion de la iniciativa en consonancia con sus objetivos y con respecto a los
indicadores mensurables para el seguimiento de la ejecucion de la iniciativa y para informar sobre la consecucién de
sus objetivos, y con vistas a completar el presente Reglamento mediante el establecimiento del procedimiento para la
solicitud y los requisitos y las condiciones de concesion, seguimiento y retirada de la etiqueta de centro de excelencia
en materia de disefio. Reviste especial importancia que la Comision lleve a cabo las consultas oportunas durante la
fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios
establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislacién (¥). En
particular, a fin de garantizar una participacién equitativa en la preparacién de los actos delegados, el Parlamento
Europeo y el Consejo reciben toda la documentacioén al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y
sus expertos tienen acceso sistemdticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comision que se
ocupen de la preparacion de actos delegados.

(81) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecucion del presente Reglamento, deben conferirse a la Comision
competencias de ejecucion en lo que respecta a la seleccién de los CEIC, de modo que se alcancen los objetivos de la
iniciativa, estableciendo las modalidades practicas y operativas para el funcionamiento de los pedidos calificados de
prioritarios y especificando las modalidades practicas para el tratamiento de la informacién confidencial. Dichas
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 182/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo (*).

(82) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer un marco para reforzar el ecosistema de
semiconductores a escala de la Unién, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino
que, debido a la dimension o efectos de la accién, puede lograrse mejor a escala de la Unidn, esta puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el articulo 5 del Tratado de la Unién Europea.
De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo articulo, el presente Reglamento no
excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(83) A fin de permitir que la aplicacién del presente Reglamento comience lo antes posible con vistas a alcanzar sus
objetivos, este debe entrar en vigor con caracter de urgencia.

() DOL123 de 12.5.2016, p. 1.

(*) Reglamento (UE) n.° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y
los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de
¢jecucion por la Comisién (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPITULO I

Disposiciones generales

Articulo 1

Objeto y objetivos generales

1.  El presente Reglamento establece un marco para reforzar el ecosistema de semiconductores a escala de la Unidn, en
particular mediante las siguientes medidas:

a) crear la iniciativa Chips para Europa (en lo sucesivo, «iniciativa»);

b) establecer los criterios para reconocer y brindar apoyo a las instalaciones de produccion integrada que sean instalaciones
pioneras y que fomenten la seguridad del suministro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Unién;

¢) establecer un mecanismo de coordinacién entre los Estados miembros y la Comisién para realizar un inventario del
sector de los semiconductores de la Unién y efectuar su seguimiento, asi como para la prevencién de crisis y la
respuesta a situaciones de escasez de semiconductores y, cuando proceda, para consultar a las partes interesadas del
sector de los semiconductores.

2. El primer objetivo general del presente Reglamento es garantizar las condiciones necesarias para la competitividad y
la capacidad de innovacién de la Unidn, asi como la adaptacion de la industria a los cambios estructurales.

3. El segundo objetivo general, que es independiente del primer objetivo general establecido en el apartado 2 y lo
complementa, es mejorar el funcionamiento del mercado interior estableciendo un marco juridico uniforme de la Uni6n
para aumentar la resiliencia y la seguridad del suministro de la Unién en el ambito de las tecnologias de semiconductores.

Articulo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderd por:
1) «semiconductor»: uno de los siguientes elementos:

a) un material, incluidos los nuevos materiales, ya sea un elemento o un compuesto, cuya conductividad eléctrica
puede modificarse, o

b) un componente formado por una serie de capas de materiales semiconductores, aislantes y conductores,
configuradas con arreglo a un patrén predeterminado, y que estd destinado a desempefiar funciones electrénicas o
foténicas bien definidas;

2)  «chip» un dispositivo electrénico compuesto por diversos elementos funcionales colocados en una sola pieza de
material semiconductor, normalmente en forma de memoria, dispositivo ldgico, procesador, dispositivo
optoelectrénico y dispositivo analdgico;

3)  «chip cudntico» un dispositivo que procesa informacién a nivel de sistemas cudnticos individuales, con un nivel
variable de integracién de los componentes en el chip en funcién de la plataforma cudntica utilizada, incluidas las
plataformas de informatica, comunicacion, deteccién o metrologia cudnticas;

4)  @odo tecnoldgico»: un proceso especifico de fabricacion de semiconductores y sus normas de disefio;

5) «adena de suministro de semiconductores»: el sistema de actividades, organizaciones, agentes, tecnologia,
informaci6n, recursos y servicios que intervienen en la produccién de semiconductores, entre ellos las materias
primas y transformadas (como los gases), el equipo de fabricacién, el disefio —incluido el desarrollo de software
conexo—, la fabricacion, el ensamblado, la prueba y el empaquetado;
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6) «cadena de valor de los semiconductores» el conjunto de actividades relacionadas con un producto semiconductor,
desde su concepcién hasta su uso final, entre ellas las materias primas y transformadas (como los gases), el equipo de
fabricacién, la investigacion, el desarrollo y la innovacion, el disefio —incluido el desarrollo de software conexo—, la
fabricacién, la prueba, el ensamblado y el empaquetado, pasando por la incorporacién e integracién en los productos
finales, asi como los procesos de fin de vida util, como la reutilizacién, el desmontaje y el reciclado;

7) «inea piloto» un proyecto o accién experimentales que abordan niveles elevados de madurez tecnoldgica (niveles 3
a 8) para seguir desarrollando una infraestructura facilitadora necesaria para probar, demostrar, validar y calibrar un
producto o sistema con las hipédtesis de modelo;

8) «coordinador» una entidad juridica establecida en la Unién que es miembro de un consorcio europeo de
infraestructuras de chips y que ha sido designada por todos los miembros del consorcio como punto de contacto
principal con la Comisién;

9) «pequefias y medianas empresas» o «pymes»: las pequefias o medianas empresas tal como se definen en el articulo 2 del
anexo de la Recomendacion 2003/361/CE de la Comisién (¥);

10) «pequefia empresa de mediana capitalizacién»: una pequefia empresa de mediana capitalizacién tal como se define en
el articulo 2, punto 20, del Reglamento (UE) 2021/695;

11) «instalacién pionera»: una instalacion de fabricacién de semiconductores nueva o sustancialmente mejorada, o una
instalacién de produccién de equipos o componentes clave para tales equipos empleados principalmente en la
fabricacion de semiconductores, que aporta innovaciones respecto al proceso de fabricacién o al producto final y que
ain no estd plenamente presente en la Unidn o sobre cuya construccién en la Unién atin no hay compromiso alguno,
por ejemplo, innovaciones relacionadas con mejoras de la capacidad informatica o el nivel de proteccion, seguridad o
fiabilidad, del rendimiento energético y medioambiental, del nodo tecnoldgico o de los sustratos, o en la aplicacién de
procesos de produccién que den lugar a mejoras de la eficiencia, o innovaciones que aumenten la reciclabilidad o
reduzcan los insumos de produccién;

12) «chips de proxima generacién»: los chips que sobrepasan el estado actual de la técnica al ofrecer importantes mejoras
en el rendimiento funcional, la capacidad informatica o la eficiencia energética, asi como otras importantes mejoras
en materia de energia y medio ambiente;

13) «tecnologias de semiconductores de proxima generacién»: tecnologias de semiconductores que sobrepasan el estado
actual de la técnica al ofrecer importantes mejoras en el rendimiento funcional, la capacidad informatica o la

eficiencia energética, asi como otras importantes mejoras en materia de energia y medio ambiente;

14) «tecnologias de semiconductores de vanguardia»: el estado de la técnica en materia de innovacién en las tecnologias de
chips y de semiconductores en el momento en que se llevan a cabo los proyectos;

15) «fabricacion de semiconductores» cualquiera de las fases de produccién y elaboracion de las obleas de
semiconductores —incluidos los sustratos y las etapas de fabricacién (front-end) y de empaquetado, ensamblado y
prueba (back-end)— necesarias para suministrar un producto semiconductor acabado;

16) «etapa de fabricacion» (front-end): la totalidad de la elaboracién de una oblea de un semiconductor;

17) «etapa de empaquetado, ensamblado y prueba» (back-end): el empaquetado, el ensamblado y la prueba del producto
semiconductor;

18) «usuarios de semiconductores»: las empresas que producen productos en los que se incorporan semiconductores;

19) «agentes clave del mercado» las empresas de la cadena de suministro de semiconductores de la Unién cuyo
funcionamiento fiable es esencial para el suministro de semiconductores;

20) «sector critico»: cualquier sector contemplado en el anexo 1V;

21) «producto pertinente para la crisis»: los semiconductores, los productos intermedios y las materias primas y
transformadas desplegados directamente por sectores criticos o utilizados para producir dispositivos empleados por
sectores criticos que son necesarios para producir semiconductores o productos intermedios, que se ven afectados por
una crisis de los semiconductores y que son pertinentes para garantizar funciones cruciales de un sector critico;

22) «capacidad tedrica de produccion»: la capacidad de una instalacién para producir determinados tipos de productos;

(*) Recomendacién de la Comisién, de 6 de mayo de 2003, sobre la definicién de microempresas, pequefias y medianas empresas
(DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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23) «capacidad efectiva de produccién»: el potencial maximo de produccién de una instalacion;

24) «secreto comercial»: un secreto comercial tal como se define en el articulo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 2016/943.

CAPITULO II

Iniciativa Chips para Europa

Articulo 3
Creacion de la iniciativa

1. Secrea la iniciativa, cuya duracion serd la del marco financiero plurianual 2021-2027, establecido por el Reglamento
(UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (*).

2. Lainiciativa recibird financiacién del programa Horizonte Europa y del programa Europa Digital, y en particular del
objetivo especifico 6 del Programa Europa Digital, por un importe indicativo mdximo de 1725000000 EUR

1575000000 EUR, respectivamente. Dicha financiacién se ejecutard de conformidad con los Reglamentos
(UE) 2021/694 y (UE) 2021/695.

Articulo 4

Objetivos de la iniciativa

1. La iniciativa tiene por objetivo general lograr el desarrollo de capacidades tecnoldgicas a gran escala y apoyar las
actividades de investigacin e innovacién conexas en toda la cadena de valor de los semiconductores de la Unién, a fin de
propiciar el desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia, tecnologias de semiconductores
de préxima generacion y tecnologias cudnticas de vanguardia y la innovacién de tecnologias establecidas que reforzardn las
capacidades avanzadas de disefio, integracién de sistemas y produccién de chips en la Unibén, aumentando asi la
competitividad de la Unién. También contribuird a la consecucién de las transiciones ecoldgica y digital, en particular
reduciendo el impacto ambiental de los sistemas electrénicos, mejorando la sostenibilidad de los chips de préxima
generacion y reforzando los procesos de la economia circular, contribuird a crear trabajos de calidad dentro del ecosistema
de semiconductores y tendrd en cuenta los principios de seguridad desde el disefio, que confieren proteccion frente a las
ciberamenazas.

2. lainiciativa contard con los cinco objetivos operativos siguientes:
a) objetivo operativo 1: desarrollar capacidades de disefio avanzadas para tecnologias de semiconductores integradas;

b) objetivo operativo 2: mejorar las lineas piloto existentes y desarrollar nuevas lineas piloto de cardcter avanzado en toda
la Unién para propiciar el desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y de préxima
generacion;

c) objetivo operativo 3: desarrollar capacidades tecnoldgicas y de ingenierfa avanzadas para acelerar el desarrollo
innovador de chips cudnticos de vanguardia y de las tecnologias de semiconductores asociadas;

d) objetivo operativo 4: establecer una red de centros de competencias en toda la Unién mediante la mejora de las
instalaciones existentes o la creacion de otras nuevas;

e) objetivo operativo 5: emprender actividades, que se describirdn colectivamente como actividades del «<Fondo de Chips», a
fin de facilitar el acceso a la financiacién mediante deuda y al capital, por ejemplo proporcionando orientaciones claras,
en particular a las empresas emergentes, las empresas emergentes en expansion, las pymes y las pequefias empresas de
mediana capitalizacion de la cadena de valor de los semiconductores, a través de un mecanismo de financiaciéon mixta
en el marco del Fondo InvestEU y a través del Consejo Europeo de Innovacién.

3. Los objetivos operativos de la iniciativa podrdn incluir actividades de desarrollo de capacidades y actividades de
investigacion e innovacién conexas. Todas las actividades de desarrollo de capacidades se financiardn a través del programa
Europa Digital y las actividades de investigacion e innovacién conexas se financiardn a través del programa Horizonte
Europa.

() Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el marco financiero
plurianual para el perfodo 2021-2027 (DO L 4331 de 22.12.2020, p. 11).
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Articulo 5

Contenido de la iniciativa

La iniciativa,
a) con arreglo a su objetivo operativo 1:

i) creard y mantendrd una plataforma de disefio virtual, disponible en toda la Unién, que integre instalaciones de
disefio, tanto nuevas como existentes, con bibliotecas ampliadas y herramientas de automatizacién del disefio
electronico;

ii) ampliard las capacidades de disefio fomentando avances innovadores, como arquitecturas de procesadores de
cbdigo abierto y otras arquitecturas innovadoras, chips modulares (chiplets), chips programables, nuevos tipos de
memorias, procesadores, aceleradores o chips de bajo consumo construidos de conformidad con los principios de
seguridad desde el disefio;

iii) ampliard el ecosistema de semiconductores mediante la integracion de sectores del mercado vertical como la salud,
la movilidad, la energfa, las telecomunicaciones, la seguridad, la defensa y el espacio, contribuyendo asi a las agendas
de innovacidn, digital y ecoldgica de la Unién;

b) con arreglo a su objetivo operativo 2:

i) reforzard las capacidades en tecnologias de produccion de chips y equipos de fabricacién de préxima generacion
mediante la integracién de actividades de investigacion e innovacién y la preparacion del desarrollo de futuros
nodos tecnoldgicos, como nodos de vanguardia, tecnologias de silicio sobre aislante completamente agotado,
nuevos materiales semiconductores o la integracion de sistemas heterogéneos y el ensamblado y empaquetado
avanzados de mddulos para volimenes altos, medios o bajos;

ii) apoyard la innovacién a gran escala mediante el acceso a lineas piloto nuevas o existentes para la experimentacion,
la prueba, el control del proceso, la fiabilidad de los dispositivos finales y la validaciéon de nuevos conceptos de
diseflo que integren funcionalidades clave;

iii) prestard apoyo a las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones abiertas de la UE mediante un acceso
preferente a las nuevas lineas piloto y garantizard el acceso en condiciones justas, a nuevas lineas piloto a usuarios
muy diversos del ecosistema de semiconductores de la Union;

¢) con arreglo a su objetivo operativo 3:
i) desarrollara bibliotecas de disefio innovadoras para chips cudnticos;

ii) apoyard el desarrollo de lineas piloto nuevas o existentes, salas blancas y fundiciones para la creacién de prototipos
y la produccién de chips cudnticos destinados a la integracién de los circuitos cudnticos y la electrénica de control;

i) desarrollard instalaciones para probar y validar chips cudnticos avanzados producidos por las lineas piloto, con
vistas a cerrar el circuito de retroalimentacién de la innovacién en el que participan disefiadores, productores y
usuarios de componentes cudnticos;

d) con arreglo a su objetivo operativo 4:

i) reforzara las capacidades y ofrecerd una amplia variedad de conocimientos especializados a las partes interesadas,
incluidas las empresas emergentes y las pymes que sean usuarias finales, facilitando el acceso a las capacidades e
instalaciones a que se refiere el presente articulo y su uso eficaz;

ii) abordard la escasez y el desajuste de conocimientos y capacidades atrayendo, movilizando y reteniendo nuevos
talentos en los dmbitos de la investigacion, el disefio y la produccién, y apoyando la aparicién de una mano de obra
con las capacidades adecuadas en las disciplinas de ciencia, tecnologia, ingenierfa y matematicas (CTIM) hasta el nivel
posdoctoral para fortalecer el ecosistema de semiconductores, también ofreciendo a los estudiantes oportunidades
de formacién adecuadas, por ejemplo, programas de educacién dual y orientacién, y mediante el reciclaje y
perfeccionamiento profesionales de los trabajadores;

e) con arreglo a su objetivo operativo 5:

i) mejorara el efecto de apalancamiento del gasto presupuestario de la Unién y logrard un mayor efecto multiplicador
por lo que se refiere a atraer financiacion del sector privado;

ii) prestard apoyo a las empresas que se enfrenten a dificultades para acceder a financiacién y abordard la necesidad de
reforzar la resiliencia econémica en toda la Unién y en los Estados miembros;
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iii) acelerard las inversiones en el dmbito del disefio de chips, la fabricacién de semiconductores y las tecnologias de
integracién, y mejorard la accesibilidad a dichas inversiones, y movilizard financiacion tanto del sector publico
como del privado, incrementando al mismo tiempo la seguridad del suministro y la resiliencia del ecosistema de
semiconductores para toda la cadena de valor de los semiconductores.

Articulo 6

Sinergias con los programas de la Unién

La iniciativa se aplicard en sinergia con los programas de la Unién, de conformidad con el anexo IIl. La Comisién
garantizard que la consecucién de los objetivos no se vea obstaculizada al aprovechar el cardcter complementario de la
iniciativa con los programas de la Unién.

Articulo 7

Consorcios europeos de infraestructuras de chips

1. A efectos de la ejecucion de las acciones financiadas con cargo a la iniciativa, podrd crearse una entidad juridica en
forma de un consorcio europeo de infraestructuras de chips (CEIC) de conformidad con el presente articulo. Podra crearse
més de un CEIC.

2. Los CEIC:

a) tendrdn personalidad juridica a partir de la fecha de entrada en vigor del acto de ejecucién de la Comision a que se refiere
el apartado 5;

b) tendrdn, en cada Estado miembro de que se trate, la capacidad juridica mds amplia reconocida a las personas juridicas
por el Derecho nacional de dicho Estado miembro y, en particular, la capacidad de adquirir, poseer y enajenar bienes
muebles e inmuebles y propiedad intelectual e industrial, celebrar contratos y ser parte en procesos judiciales;

¢) tendrdn una Gnica sede social, que estard situada en el territorio de un Estado miembro;

d) estardn establecidas por al menos tres afiliados (afiliados fundadores), a saber, Estados miembros o entidades juridicas
publicas o privadas de al menos tres Estados miembros o una combinacion de estos, con miras a lograr una amplia
representacion en toda la Unién;

e) garantizaran que, tras la adopcion del acto de ejecucion a que se refiere el apartado 5, por el que se establece el CEIC,
otros Estados miembros puedan convertirse en sus afiliados en cualquier momento, que otras entidades juridicas
publicas o privadas podran convertirse en sus afiliados en cualquier momento en las condiciones justas y razonables
especificadas en los estatutos del CEIC y que los Estados miembros que no aporten una contribucién financiera o no
financiera podran afiliarse a él como observadores sin derecho de voto, mediante notificacién al CEIC;

f) designardn un coordinador.

3. Elcoordinador de un posible CEIC remitir, en nombre de todos los afiliados fundadores, una solicitud por escrito a la
Comision. Dicha aplicacion contendrd lo siguiente:

a) una solicitud dirigida a la Comisién para establecer un CEIC, que incluird una lista de los afiliados fundadores que
forman el consorcio;

b) una descripcién de las principales tareas, actividades y recursos necesarios que se requieren para llevar a cabo las
acciones establecidas en la solicitud;

c) el proyecto de estatutos del CEIC, que incluird al menos los siguientes elementos:
i)  laduraciony el procedimiento de liquidacién de conformidad con el articulo 10;
ii) el régimen de responsabilidad, de conformidad con el articulo 8;
i) la sede social y la denominacién del CEIC;
iv) el dmbito de aplicacion de las tareas y actividades del CEIC;
v)  laafiliacién, incluidos las condiciones y el procedimiento aplicables a la modificacién de la lista de afiliados;

vi) el presupuesto, incluidas las modalidades para las contribuciones financieras y en especie de sus afiliados;
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vii) la propiedad de los resultados;
viii) la gobernanza, incluido el proceso de toma de decisiones y el papel especifico;
ix) en su caso, los derechos de voto;

d) una declaracion del Estado miembro de acogida en la que indique si reconoce al CEIC como un organismo internacional
en el sentido del articulo 143, apartado 1, letra g), y del articulo 151, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/112/CE,
y en el sentido del articulo 11, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2020/262 desde la fecha de su creacién, sujeta a
los limites y las condiciones de las exenciones establecidas en las citadas disposiciones que quedaran establecidos en un
acuerdo entre los afiliados del CEIC;

e¢) una descripcién en la que se detalle como han de contribuir las acciones emprendidas por el CEIC a los objetivos
pertinentes establecidos en el articulo 4, incluido un resumen de los efectos esperados de una posible financiacion
publica;

f) una declaracién en la que se indique que el CEIC ha de llevar a cabo sus actividades de conformidad con principios
presupuestarios saneados, a efectos del ejercicio de su responsabilidad financiera.

4. La Comision evaluara las solicitudes sobre la base de todos los criterios siguientes:

a) las competencias, los conocimientos técnicos y las capacidades adecuados de los afiliados fundadores propuestos del
CEIC con respecto a los semiconductores;

b) la capacidad de gestion, el personal y los recursos adecuados que son necesarios para desempefiar su objetivo
estatutario;

¢) los medios operativos y juridicos para aplicar las normas administrativas, contractuales y de gestion financiera
establecidas a nivel de la Unién;

d) la viabilidad financiera adecuada correspondiente al nivel de fondos de la Unidén que se le pedird que gestione,
demostrada, cuando proceda, mediante documentos contables y extractos bancarios;

e) las contribuciones de los afiliados del CEIC de que podria disponer el CEIC, y las modalidades correspondientes;
f) laapertura del CEIC a nuevos afiliados;

g) la capacidad del CEIC para garantizar la satisfaccién de las necesidades de la cadena de valor de los semiconductores de
la Unidn, incluidas empresas emergentes y pymes;

h) la contribucién de la accién que se propone ejecutar a los objetivos pertinentes establecidos en el articulo 4, en
particular la contribucion a garantizar la competitividad a largo plazo del sector de los semiconductores de la Unién.

5. La Comisién adoptard un acto de ejecucion sobre la base de los criterios establecidos en el apartado 4 para reconocer
al solicitante como CEIC o para denegar la solicitud. La Comision lo notificara a los afiliados fundadores en consecuencia.
Dichos actos de ejecucién se adoptardn de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el articulo 38,
apartado 2.

6.  Elacto de ejecucion por el que se establece el CEIC se publicard en el Diario Oficial de la Unién Europea.

7. Las modificaciones de los estatutos del CEIC se ajustardn a los objetivos del presente Reglamento y contribuirdn a su
consecucién. El CEIC notificard tales modificaciones a la Comisién en un plazo de diez dias a partir de su adopcion. Las
notificaciones recogeran la siguiente informacion:

a) el texto de la modificacion propuesta o, en su caso, adoptada, incluida la fecha de su entrada en vigor, y

b) la version modificada consolidada de los estatutos del CEIC.
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La Comisién podrd oponerse a tales modificaciones en un plazo de sesenta dias a partir de la recepcion de dicha
notificacion y especificar los motivos por los que las modificaciones no se ajustan a los requisitos del presente Reglamento.

Las modificaciones surtirdn efecto después de la expiracion del plazo a que se refiere el parrafo segundo, después de que la
Comisién haya renunciado a su derecho de oposicion o después de que la Comision haya revocado su objecion.

8. Los CEIC elaborardn un informe anual de actividades, que incluird una descripcién técnica de sus actividades y un
estado financiero. El informe anual de actividades incluird una evaluacién del impacto medioambiental y social de las
acciones financiadas y se enviard a la Comision y se pondrd a disposicién del publico. La Comisién podrd formular
recomendaciones sobre los asuntos tratados en el informe anual de actividades. La Comision remitird los informes anuales
de actividades de los CEIC al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo de Semiconductores sin demora indebida.

9.  Cuando un Estado miembro considere que el CEIC se haya negado a aceptar en el consorcio a un nuevo afiliado sin
aducir razones suficientes para tal negativa sobre la base de las condiciones justas y razonables especificadas en sus
estatutos, dicho Estado miembro podrd someter el asunto al Consejo de Autoridades Publicas de la Empresa Comtin para
los Chips. Las Autoridades Publicas de la Empresa Comuin para los Chips en su caso, recomendardn que el CEIC adopte
medidas correctoras, como la modificacién de sus estatutos, de conformidad con el articulo 137, letra f), del Reglamento
(UE) 2021/2085.

Articulo 8

Responsabilidad del CEIC
1. Los CEIC serdn responsables de sus deudas.

2. Laresponsabilidad financiera de los afiliados por lo que respecta a las deudas del CEIC se limitard a sus respectivas
contribuciones al consorcio. Los afiliados podran especificar en los estatutos del CEIC que asumirdn una responsabilidad
preestablecida superior a sus contribuciones respectivas o una responsabilidad ilimitada.

3. La Unidn no serd responsable de las deudas de los CEIC.

Articulo 9
Derecho y jurisdiccién aplicables al CEIC

1. Lacreacién y el funcionamiento interno de un CEIC se regirdn por las siguientes normas:
a) el Derecho de la Unién, en particular el presente Reglamento;

b) el Derecho nacional del Estado miembro en que tenga su sede social el CEIC, por lo que respecta a las cuestiones no
reguladas, o reguladas solo parcialmente, por el Derecho de la Unidn;

c) los estatutos del CEIC y sus normas de desarrollo.

2. Sin perjuicio de los casos en los que el Tribunal de Justicia de la Unién Europea (Tribunal de Justicia) sea competente
en virtud de los Tratados, el Derecho nacional del Estado miembro en el que el CEIC tenga su sede social determinard la
jurisdiccién competente para resolver los litigios entre los afiliados relacionados con el CEIC, entre los afiliados y el CEIC y
entre el CEIC y terceros.

Articulo 10

Liquidacién del CEIC

1. Los estatutos de un CEIC determinardn el procedimiento que debe seguirse en caso de liquidacién dicho CEIC a raiz de
una decisién de sus afiliados.

2. En caso de que el CEIC no pueda pagar sus deudas, se aplicardn las normas en materia de insolvencia del Estado
miembro en el que el CEIC tenga su sede social.
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Articulo 11

Red europea de centros de competencias en materia de semiconductores

1. Acefectos del objetivo operativo 4 de la iniciativa, se creard una red europea de centros de competencias en materia de
semiconductores, integracién de sistemas y disefio (en lo sucesivo, la «red»). La red estard compuesta por los centros de
competencias seleccionados por la Empresa Comtn para los Chips de conformidad con el apartado 3.

2. Los centros de competencias llevardn a cabo la totalidad o parte de las actividades siguientes en beneficio de la
industria de la Unidn, en particular las pymes y las empresas de mediana capitalizacién, y de las organizaciones de
investigacién y tecnologia, las universidades, el sector publico y otras partes interesadas pertinentes a lo largo de la cadena
de valor de los semiconductores, y en estrecha cooperacion con ellos:

a) proporcionar acceso a servicios y herramientas de disefio en el marco del objetivo operativo 1 de la iniciativa, as{ como
a las lineas piloto apoyadas en el marco del objetivo operativo 2 de la iniciativa;

b) llevar a cabo acciones de sensibilizaciéon y proporcionar a las partes interesadas los conocimientos técnicos, los
conocimientos especializados y las capacidades necesarios para ayudarlas a acelerar el desarrollo de nuevas tecnologias
de semiconductores, la fabricacién de semiconductores, el desarrollo de equipos, opciones de disefio y conceptos de
sistema, asi como la integracién de nuevas tecnologias de semiconductores, mediante el uso eficaz de la infraestructura
y de otros recursos disponibles de la red;

c) llevar a cabo acciones de sensibilizacion y facilitar o garantizar el acceso a conocimientos especializados, conocimientos
técnicos y servicios, con inclusién de herramientas para evaluar la madurez del disefio del sistema, lineas piloto nuevas y
existentes, y el apoyo a las acciones necesarias para desarrollar las capacidades y competencias respaldadas por la
iniciativa;

d) facilitar la transferencia de conocimientos especializados y conocimientos técnicos entre Estados miembros y regiones,
fomentando el intercambio de capacidades, conocimientos y buenas précticas, asi como los programas conjuntos;

e) desarrollar y gestionar acciones de formacion especificas sobre tecnologias de semiconductores y sus aplicaciones, a fin
de apoyar el desarrollo de la reserva de talentos mediante la capacitacion y el reciclaje profesional y de aumentar el
ntimero de estudiantes y la calidad de la educacién en las disciplinas académicas pertinentes hasta el nivel de doctorado
en los centros de ensefianza y las universidades situados en la Unidn facilitando los contactos entre los estudiantes y las
empresas de semiconductores en toda la Unidn, y prestar especial atencion a la participacion de las mujeres al hacerlo.

3. Los Estados miembros designardn los centros de competencias candidatos de conformidad con sus procedimientos y
estructuras administrativas e institucionales nacionales a través de un proceso abierto y competitivo.

El programa de trabajo de la Empresa Comtn para los Chips establecerd el procedimiento para crear centros de
competencias, incluidos los criterios de seleccion, asi como otros detalles sobre la ejecucién de las tareas y funciones
mencionadas en el presente articulo.

La Empresa Comun para los Chips seleccionard los centros de competencias que formardn la red.

Los Estados miembros y la Comisién maximizaran las Unidn con centros de competencias existentes creados en virtud de
otras iniciativas de la Unién, como los centros europeos de innovacion digital.

4. Los centros de competencias dispondrdn de una amplia autonomia global a la hora de determinar su organizacién,
composicién y métodos de trabajo. La organizacion, la composicion y los métodos de trabajo de los centros de
competencias se ajustardn a los objetivos del presente Reglamento y de la iniciativa, y contribuirdn a su consecucion.

Articulo 12
Ejecucién

1. Los objetivos operativos 1 a 4 de la iniciativa se confiardn a la Empresa Comun para los Chips y se ejecutardn
mediante acciones establecidas en el programa de trabajo de esta.
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2. A fin de reflejar el cambio tecnoldgico y la evolucion del mercado, la Comision estard facultada para adoptar actos
delegados, con arreglo al articulo 37, a fin de modificar el anexo I en lo referente a las acciones establecidas en ¢l en
consonancia con los objetivos de la iniciativa establecidos en el articulo 4.

3. A fin de garantizar la ejecucién y la evaluacion efectivas de la iniciativa, la Comision estard facultada para adoptar
actos delegados, con arreglo al articulo 37, a fin de modificar el anexo I en lo referente a los indicadores mensurables para
el seguimiento del progreso de la iniciativa y para informar sobre la consecuciéon de sus objetivos establecidos en el
articulo 4.

4. A fin de garantizar la ejecucion, el seguimiento y la evaluacion efectivos de la iniciativa, el informe anual de
actividades de la Empresa Comin para los Chips incluird informacién sobre cuestiones relacionadas con los objetivos
operativos 1 a 4 de la iniciativa, sobre la base de los indicadores mensurables establecidos en el anexo II.

5. La Comisién informard periédicamente al Consejo Europeo de Semiconductores de los progresos realizados en la
ejecucion del objetivo operativo 5 de la iniciativa.

CAPITULO Il

Seguridad del suministro y resiliencia

Articulo 13

Instalaciones de produccién integrada

1. Las instalaciones de producci6n integrada serdn instalaciones pioneras situadas en la Unidn, para la fabricacién y, en
su caso, incluido el disefio, de semiconductores, o para la produccién de equipos o componentes clave para tales equipos
empleados principalmente en la fabricacién de semiconductores, que podrdn incorporar otras etapas de la cadena de
suministro y que contribuyen a la seguridad del suministro y a la resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Uni6én
y adicionalmente podrdn, cuando proceda, contribuir a la seguridad de las cadenas mundiales de suministro de
semiconductores.

2. Alahora de presentar una solicitud de conformidad con el articulo 15, apartado 1, se requerird que una instalacion
de produccién integrada se considerare una instalacion pionera.

3. Las instalaciones de produccion integrada cumplirdn los requisitos siguientes:

a) su establecimiento tiene un claro efecto positivo, lo que incluye consecuencias indirectas que trascienden la empresa o el
Estado miembro de que se trate, en la cadena de valor de los semiconductores de la Unién a medio y largo plazo, con
vistas a garantizar la seguridad del suministro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores, incluido el
crecimiento de empresas emergentes y pymes, y a contribuir a la transicién ecoldgica y digital de la Unién;

b) garantizan que no estdn sujetas a la aplicacion extraterritorial de obligaciones de servicio publico de terceros paises de
manera que pueda menoscabarse la capacidad de la empresa de cumplir las obligaciones establecidas en el articulo 26,
apartado 1, y se comprometen a informar a la Comisién cuando surja dicha obligacion;

¢) invierten en la Unidén en innovacién continua con vistas a lograr avances concretos en la tecnologia de semiconductores
0 a preparar tecnologias de proxima generacion;

d) apoyan la reserva de talento de la Unién desarrollando y ofreciendo educacién y formacién para la adquisicion de
capacidades y aumentando el nimero de trabajadores cualificados y capacitados.

4. A efectos de invertir en innovacién continua de conformidad con el apartado 3, letra c), del presente articulo, las
instalaciones de producci6én integrada tendrdn acceso preferente a las lineas piloto establecidas de conformidad con el
articulo 5, letra b). Dicho acceso preferente no excluird ni impedird el acceso efectivo en condiciones justas a las lineas
piloto por parte de otras empresas interesadas, en particular empresas emergentes y pymes.
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Articulo 14

Fundiciones abiertas de la UE

1. Las fundiciones abiertas de la UE serdn instalaciones pioneras de fabricacion de semiconductores situadas en la Unién
y que ofrecen capacidad efectiva de produccién a empresas no vinculadas y, asi, contribuyen a la seguridad del suministro
destinado al mercado interior y a la resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Unién y adicionalmente podrin,
cuando proceda, contribuir a la seguridad de las cadenas mundiales de suministro de semiconductores.

2. Alahora de presentar una solicitud de conformidad con el articulo 15, apartado 1, se requerird que una fundicién
abierta de la UE se considere una instalacion pionera.

3. Las fundiciones abiertas de la UE cumplirdn los requisitos siguientes:

a) su establecimiento tiene un claro efecto positivo, lo que incluye consecuencias indirectas que trascienden la empresa o el
Estado miembro de que se trate, en la cadena de valor de los semiconductores de la Unién a medio y largo plazo, con
vistas a garantizar la seguridad del suministro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores, incluido el
crecimiento de empresas emergentes y pymes, y a contribuir a la transicién ecoldgica y digital de la Unidn, teniendo en
cuenta, en particular, en qué medida ofrecen capacidad efectiva de produccion, en la etapa de fabricacién o en la etapa
de empaquetado, ensamblado y prueba, o en ambas, a las empresas no vinculadas a la instalacién, en caso de existir
demanda suficiente;

b) garantizan que no estin sujetas a la aplicacién extraterritorial de obligaciones de servicio ptiblico de terceros paises de
manera que pueda menoscabarse la capacidad de la empresa de cumplir las obligaciones establecidas en el articulo 26,
apartado 1, y se comprometen a informar a la Comisién cuando surja dicha obligacion;

¢) invierten en la Unién en innovacién continua con vistas a lograr avances concretos en la tecnologia de semiconductores
0 a preparar tecnologfas de proxima generacion;

d) apoyan la reserva de talento de la Unién desarrollando y ofreciendo educacién y formacién para la adquisicion de
capacidades y aumentando el niimero de trabajadores cualificados y capacitados.

4. En aquellos casos en que una fundicion abierta de la UE ofrezca capacidad efectiva de produccién a empresas no
vinculadas al operador de la instalacion, establecerd y mantendrd una separacién funcional adecuada y efectiva de los
procesos de disefio y fabricacién, a fin de garantizar la proteccién de la informacién obtenida en cada fase.

5. A efectos de invertir en innovacién continua de conformidad con el apartado 3, letra c), del presente articulo, las
fundiciones abiertas de la UE tendrdn acceso preferente a las lineas piloto establecidas de conformidad con el articulo 5,
letra b). Dicho acceso preferente no excluird ni impedird el acceso efectivo en condiciones justas a las lineas piloto por
parte de otras empresas interesadas, en particular empresas emergentes y pymes.

Articulo 15

Solicitud para obtener la condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicion abierta de la UE

1. Cualquier empresa o consorcio de empresas podrd presentar una solicitud a la Comisién para que conceda a un
proyecto la condicién de instalacion de produccién integrada o de fundicién abierta de la UE.

2. La Comisi6n evaluard, teniendo en cuenta los puntos de vista del Consejo Europeo de Semiconductores, la solicitud
mediante un proceso equitativo y transparente sobre la base de los siguientes elementos:

a) el cumplimiento de los criterios establecidos en el articulo 13, apartado 2, o el articulo 14, apartado 2, respectivamente,
y el cumplimiento del articulo 13, apartado 3, o del articulo 14, apartado 3, respectivamente;

b) un plan de negocio que evalde la viabilidad financiera y técnica del proyecto, teniendo en cuenta su duracién integra, que
incluya informacién sobre cualquier ayuda ptiblica prevista;

c) la experiencia demostrada del solicitante en la instalacién y explotacion de instalaciones similares;
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d) la presentacion de un documento justificativo adecuado que demuestre la disposicion del Estado o Estados miembros en
que el solicitante tenga la intencion de establecer su instalacién de apoyar el establecimiento de dicha instalacién;

e) la existencia de politicas adecuadas, incluidas medidas técnicas de proteccion y de ejecucion, destinadas a garantizar la
proteccion de la informacién no divulgada y los derechos de propiedad intelectual e industrial, en particular con vistas
a impedir la revelacién no autorizada de secretos comerciales o las filtraciones de tecnologias emergentes sensibles.

La Comisién proporcionard orientaciones respecto a la informacion requerida y su formato pertinente.

3. La Comision tramitard las solicitudes, adoptard sus decisiones y se las notificard a los solicitantes en el plazo de seis
meses desde la recepcion de la solicitud completa. Cuando la Comisién considere que la informacién facilitada en la
solicitud estd incompleta, dard al solicitante la oportunidad de presentar la informacién adicional necesaria para completar
la solicitud sin demora indebida. La decisién de la Comision determinard la duracion de la condicién concedida sobre la
base de a la duracion prevista del proyecto.

4, La Comisién supervisard los progresos realizados en el establecimiento y la explotacion de las instalaciones de
produccién integrada y las fundiciones abiertas de la UE e informard periédicamente al Consejo Europeo de
Semiconductores.

5. El operador de la instalacién podra solicitar a la Comisién que revise la duracién de la condicién concedida o que
modifique sus planes de ejecuciéon con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13,
apartado 3, o en el articulo 14, apartado 3, respectivamente, cuando considere dicha revision debidamente justificada por
circunstancias externas imprevistas. Basindose en tal revisién, la Comisién podrd revisar la duracién de la condicién
concedida de conformidad con el apartado 3 del presente articulo o aceptar la modificacién de los planes de ejecucion.

6.  Enaquellos casos en que la Comisién constate que una instalacion ha dejado de cumplir los requisitos establecidos en
el articulo 13, apartado 3, o el articulo 14, apartado 3, dard al operador de la instalacién de produccién integrada o de
fundicién abierta de la UE la oportunidad de formular observaciones y proponer medidas adecuadas.

7. La Comisién podra revocar una decisién por la que se haya reconocido la condicién de instalaciéon de produccion
integrada o de fundicién abierta de la UE cuando el reconocimiento se haya basado en una solicitud que contenia
informaci6n incorrecta o cuando, a pesar de haber completado el procedimiento recogido en el apartado 5 del presente
articulo, la instalaciéon de produccién integrada o de fundicién abierta no cumpla los requisitos establecidos en el
articulo 13, apartado 3, o en el articulo 14, apartado 3, respectivamente. Antes de tomar tal decision, la Comisién
consultard al Consejo Europeo de Semiconductores tras haberle comunicado los motivos de la revocacion propuesta. Toda
decision por la que se le retire a un proyecto la condicién de instalacién de produccién integrada o de fundicion abierta de
la UE estard debidamente fundamentada y podrd ser objeto de recurso por parte del operador.

8.  Lasinstalaciones cuya condicién como instalacién de produccion integrada o de fundici6n abierta de la UE haya sido
revocada en virtud del apartado 7 del presente articulo, perderdn todos los derechos relacionados con el reconocimiento de
esta condicion derivados del presente Reglamento. No obstante, dichas instalaciones seguirdn estando sujetas a la
obligacién establecida en el articulo 26, apartado 1, durante un periodo equivalente al previsto inicialmente cuando se
concedio la condicién de conformidad con el apartado 3 del presente articulo o, en los casos en que se haya revisado la
condicién, a la duracion aplicable de conformidad con el apartado 5 del presente articulo.

Articulo 16
Interés y apoyo piblicos

1. Se considerard que las instalaciones de produccién integrada y las fundiciones abiertas de la UE contribuyen a la
seguridad del suministro de semiconductores y a la resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Unién y que, por
ende, son de interés ptiblico.

2. Afinde lograr la seguridad del suministro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Unién, los Estados
miembros podran, sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 107 y 108 del TFUE, aplicar medidas de apoyo y prestar
apoyo administrativo a las instalaciones de produccién integrada y a las fundiciones abiertas de la UE de conformidad con
el articulo 18.
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Articulo 17

Centros de excelencia en materia de disefio

1. La Comisién podrd conceder una etiqueta de «centro de excelencia en materia de disefio» a los centros de disefio
establecidos en la Uni6én que, a través de sus ofertas de servicios o del desarrollo, la promocién y el refuerzo de las
capacidades de diseflo, impulsen considerablemente las capacidades de la Unién en lo que se refiere al disefio innovador de
chips.

2. La Comisién adoptard actos delegados de conformidad con el articulo 37, que completen el presente Reglamento
mediante el establecimiento del procedimiento para la solicitud y los requisitos y las condiciones de concesion,
seguimiento y retirada de la etiqueta a que se refiere el apartado 1 del presente articulo.

3. Los centros de excelencia en materia de disefio se considerardn de interés publico, por contribuir a la resiliencia del
ecosistema de semiconductores de la Unién. Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 107 y 108 del TFUE, los Estados
miembros podrén aplicar medidas de apoyo a los centros de excelencia en materia de disefio, en particular si son pymes.

Articulo 18

Agilizacién de los procedimientos de concesion de autorizaciones

1. Los Estados miembros garantizardn que las solicitudes administrativas relativas a la planificacion, construccién y
explotacion de instalaciones de produccién integrada y fundiciones abiertas de la UE se tramiten de manera eficiente,
transparente y oportuna. A tal fin, todas las autoridades nacionales afectadas garantizardn que se dé a estas solicitudes el
tratamiento mds rdpido legalmente posible, respetando plenamente el Derecho y los procedimientos nacionales.

2. Cuando tal consideracién esté contemplada en el Derecho nacional, se otorgard a las instalaciones de produccién
integrada y a las fundiciones abiertas de la UE la consideracién de asunto de madxima importancia posible a escala nacional
y se las tratard como tales en los procesos de concesion de autorizaciones. El presente apartado Gnicamente serd de
aplicacién cuando la citada consideracién de asunto de mdxima importancia a escala nacional ya exista en el Derecho
nacional y no impone a los Estados miembros la obligacion de crearla.

3. La seguridad del suministro de semiconductores y la resiliencia del ecosistema de semiconductores pueden
considerarse razones imperiosas de interés putblico de primer orden en el sentido del articulo 6, apartado 4, y del
articulo 16, apartado 1, letra c), de la Directiva 92/43/CEE, y de interés publico superior en el sentido del articulo 4,
apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE. Por lo tanto, la planificacién, la construccién y la explotacién de instalaciones de
produccion integrada y de fundiciones abiertas de la UE pueden considerarse de interés ptblico superior, siempre que se
cumplan las demds condiciones establecidas en dichas disposiciones. El presente apartado se entenderd sin perjuicio de la
aplicabilidad o aplicacion de otras disposiciones de Derecho de la Unién en materia de medio ambiente.

4. Para cada instalacién de produccién integrada y fundicién abierta de la UE, cada Estado miembro de que se trate
podrd designar una autoridad responsable de facilitar y coordinar las solicitudes administrativas relacionadas con la
planificacién, la construccion y la explotacion.

Cada autoridad designada podrd designar un coordinador que actuard como punto de contacto Gnico para la instalacién de
produccion integrada o la fundicion abierta de la UE.

Si el establecimiento de una instalacién de produccién integrada o de una fundicién abierta de la UE requiere que se tomen
decisiones en dos o mds Estados miembros, las autoridades designadas pertinentes podrdn adoptar todas las medidas
necesarias en pro de una cooperacion y coordinacion eficientes y eficaces entre ellas.



L 229/30 Diario Oficial de la Unién Europea 18.9.2023

CAPITULO IV

Seguimiento y respuesta a las crisis

Secciéon 1

Seguimiento

Articulo 19

Inventario estratégico del sector de los semiconductores de la Unién

1. La Comision llevard a cabo un inventario estratégico del sector de los semiconductores de la Unidn, en cooperacioén
con el Consejo Europeo de Semiconductores. El inventario estratégico ofrecerd un andlisis de los puntos fuertes y débiles
de la Unidn en el sector mundial de los semiconductores y determinard factores como los siguientes:

a) los productos clave y las infraestructuras criticas en el mercado interior que dependen del suministro de
semiconductores;

b) las principales industrias usuarias en la Unién y sus necesidades y dependencias actuales y previstas, con un andlisis de
los posibles riesgos para la seguridad del suministro, también los relacionados con la falta de inversion;

c) los segmentos clave de la cadena de suministro de semiconductores de la Unién, incluidos el disefio, el software de
diseflo, los materiales, los equipos de fabricacién, la fabricacién de semiconductores y la etapa de empaquetado,
ensamblado y prueba externalizada;

d) las caracteristicas tecnoldgicas, las dependencias de la tecnologia y los proveedores de terceros paises y los cuellos de
botella del sector de los semiconductores de la Unidn, incluido el acceso a los insumos;

e) las necesidades actuales y previstas en materia de capacidades y el acceso efectivo a trabajadores cualificados en el sector
de los semiconductores;

f) cuando proceda, los efectos potenciales en el sector de los semiconductores de las medidas de crisis a que se refieren los
articulos 25, 26y 27.

2. La Comisién informard periédicamente al Consejo Europeo de Semiconductores de los resultados agregados del
inventario estratégico.

3. Sobre la base del resultado del inventario estratégico llevado a cabo con arreglo al apartado 1 y previa consulta al
Consejo Europeo de Semiconductores, la Comisién elaborard una lista de indicadores de alerta temprana. La Comision,
previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, revisard periddicamente la lista de indicadores de alerta
temprana, al menos cada dos afios.

4. Previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, la Comision elaborard un marco y una metodologfa para la
realizacién del inventario estratégico del sector de los semiconductores. La Comision actualizard el marco y la metodologia
cuando sea necesario.

5. El inventario estratégico se basard, entre otros, en datos de acceso publico y disponibles en el mercado y en
informaci6n pertinente no confidencial de las empresas, en el resultado de andlisis similares, en particular de los llevados a
cabo, también en el contexto de la legislacién de la Uni6n sobre materias primas y energias renovables, y en las evaluaciones
realizadas de conformidad con el articulo 40, apartado 1. Cuando lo anterior no sea suficiente para elaborar el inventario
estratégico con arreglo al apartado 1 del presente articulo, la Comisién podrd remitir solicitudes de informacién a
titulo Voluntario a los agentes de la cadena de valor de los semiconductores en la Unidn, previa consulta al Consejo
Europeo de Semiconductores. A los efectos de dichas solicitudes de informacién, la Comisién utilizard los medios
normalizados y seguros de recogida y tratamiento de la informacién a que se refiere el articulo 32, apartado 4.

6. Toda informacion obtenida en virtud del presente articulo serd tratada de conformidad con las obligaciones de
confidencialidad establecidas en el articulo 32.
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7. Previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, la Comisién adoptard orientaciones sobre el suministro de
informacion con arreglo al apartado 5. La Comision actualizard dichas orientaciones cuando sea necesario.

Articulo 20

Seguimiento y anticipacién

1. La Comision, en consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores, efectuard un seguimiento periédico de la
cadena de valor de los semiconductores a fin de determinar los factores que puedan perturbar, poner en peligro o
perjudicar el suministro o el comercio de semiconductores. A los efectos del presente Reglamento, el seguimiento
consistird en las siguientes actividades:

a) el seguimiento de los indicadores de alerta temprana determinados con arreglo al articulo 19;

b) el seguimiento, por parte de los Estados miembros, de la integridad de las actividades llevadas a cabo por los agentes
clave del mercado identificados con arreglo al articulo 21 y la presentacién, por parte de los Estados miembros, de
informes relativos a acontecimientos importantes que podrian obstaculizar el funcionamiento normal de dichas
actividades;

¢) la determinacion de las mejores précticas para la reduccion preventiva de riesgos y el aumento de la transparencia en el
sector de los semiconductores.

La Comision, previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, definird la frecuencia del seguimiento basdndose en
las necesidades del sector de los semiconductores.

La Comisién coordinard las actividades relacionadas con el seguimiento del sector de los semiconductores basdndose en la
informacién recabada en virtud del articulo 19 o en informacién procedente de otras fuentes, como los socios
internacionales.

2. LaComision prestard especial atencion a las pymes, al objeto de reducir al minimo la carga administrativa derivada de
la recopilacién de informacion.

3. La Comisién pedird a los agentes clave del mercado, a un conjunto representativo de usuarios de semiconductores de
los sectores criticos, a organizaciones representativas de la cadena de valor de los semiconductores y a otras partes
interesadas pertinentes que faciliten informacién de manera voluntaria, con el fin de llevar a cabo las actividades de
seguimiento previstas en el apartado 1, parrafo primero, letra a).

4. A los efectos del apartado 1, parrafo primero, letra b), los Estados miembros podran solicitar informacién, con
cardcter voluntario, a los agentes clave del mercado, cuando sea necesario y proporcionado.

5. Alos efectos del apartado 3, las autoridades nacionales competentes establecerdn y mantendrdn una lista de contactos
de todas las empresas pertinentes que operan a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores establecidas en su
territorio. Dicha lista se transmitird a la Comisién. La Comisioén proporcionard un formato normalizado para la lista de
contactos con vistas a garantizar la interoperabilidad.

6  Toda informacién obtenida en virtud del presente articulo se tratard de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 32.

7. Basindose en la informacion recabada a través de las actividades contempladas en el apartado 1, la Comisién
presentard un informe de las conclusiones agregadas al Consejo Europeo de Semiconductores en forma de actualizaciones
periddicas. El Consejo Europeo de Semiconductores se reunird para evaluar los resultados del seguimiento. La Comisién
invitard a tales reuniones a organizaciones representativas del sector de los semiconductores. Cuando proceda, la Comisién
también podra invitar a tales reuniones a agentes clave del mercado, usuarios de semiconductores de los sectores criticos,
autoridades u organizaciones representativas de terceros paises socios y expertos del mundo académico y de la sociedad
civil.
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Articulo 21

Agentes clave del mercado

Los Estados miembros, en cooperacién con la Comisién, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19, identificardn a
los agentes clave del mercado a lo largo de las cadenas de suministro de semiconductores establecidos en su territorio,
teniendo en cuenta los siguientes elementos:

a) el nimero de otras empresas de la Unién que dependen de los servicios o de los bienes proporcionados por un agente
del mercado;

b) la cuota de mercado de dichos servicios o bienes del agente clave del mercado a escala mundial o de la Unidn;

¢) la importancia de un agente del mercado para mantener un nivel suficiente de suministro de un bien o servicio en la
Unidn, teniendo en cuenta la disponibilidad de otros medios para obtener dicho bien o servicio;

d) las repercusiones que una perturbacién del suministro del bien o servicio proporcionado por el agente del mercado
pueda tener en la cadena de suministro de semiconductores de la Unién y en los mercados dependientes.

Seccién 2

Alerta y activacion de la fase de crisis

Articulo 22

Alertas y accién preventiva

1. Cuando una autoridad nacional competente tenga conocimiento de un riesgo de perturbacion grave en el suministro
de semiconductores o disponga de informacion concreta y fiable sobre la materializacion de cualquier otro factor de riesgo
o0 acontecimiento pertinentes, alertard a la Comisién sin demora injustificada.

2. Cuando la Comision tenga conocimiento de un riesgo de perturbacion grave en el suministro de semiconductores o
cuando disponga de informacién concreta y fiable sobre la materializacién de cualquier otro factor de riesgo o
acontecimiento pertinentes, también sobre la base de los indicadores de alerta temprana, a raiz de una alerta con arreglo al
apartado 1 o a través de un socio internacional, deberd adoptar, sin demora injustificada, las siguientes medidas preventivas:

a) convocar una reunion extraordinaria del Consejo Europeo de Semiconductores para coordinar las siguientes acciones:
i) debatir la gravedad de las perturbaciones en el suministro de semiconductores;
ii) debatir la necesidad y proporcionalidad de poner en marcha el procedimiento a que se refiere el articulo 23;
iii) debatir la conveniencia, necesidad y proporcionalidad de la adquisicién conjunta de semiconductores, productos
intermedios o materias primas por parte de los Estados miembros como medida preventiva (ccontratacion

conjunta»);

iv) entablar un didlogo con las partes interesadas de la cadena de valor de los semiconductores con vistas a determinar,
preparar y, en su caso, coordinar medidas preventivas;

b) en nombre de la Unidn, entablar consultas o cooperar con terceros paises pertinentes con el fin de buscar soluciones de
cooperacién para hacer frente a las perturbaciones de la cadena de suministro, conforme a las obligaciones
internacionales que puedan requerir, cuando proceda, llevar a cabo la coordinacién en los foros internacionales
pertinentes;

¢) pedir a las autoridades nacionales competentes que evalden el nivel de preparacion de los agentes clave del mercado.
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3. Toda contratacion conjunta efectuada tras los debates mencionados en el apartado 2, letra a), inciso iii), serd llevada a
cabo por los Estados miembros de conformidad con las normas establecidas en los articulos 38 y 39 de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*') y en los articulos 56 y 57 de la Directiva 2014/25/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo (*2).

Articulo 23

Activacién de la fase de crisis

1. Se considerard que existe una crisis de los semiconductores cuando:

a) existan perturbaciones graves en la cadena de suministro de semiconductores u obstdculos graves al comercio de
semiconductores dentro de la Unién que provoquen una importante escasez de semiconductores, productos
intermedios o materias primas o transformadas; y

b) dicha importante escasez impida el suministro, la reparacién o el mantenimiento de productos esenciales utilizados por
sectores criticos, en la medida en que la crisis de los semiconductores pueda tener graves efectos perjudiciales para el
funcionamiento de los sectores que son criticos debido a sus repercusiones en la sociedad, la economia y la seguridad
de la Unidn.

2. Cuando la Comisién tenga conocimiento de una posible crisis de los semiconductores, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 22, apartado 2, evaluard si se retinen las condiciones a que se refiere el apartado 1 del presente
articulo. Dicha evaluacién tendrd en cuenta los posibles efectos y consecuencias positivos y negativos de la fase de crisis en
la industria de los semiconductores y en los sectores criticos de la Unién. Cuando de dicha evaluacion se desprendan
pruebas concretas y fiables, la Comisiéon podrd, previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, proponer al
Consejo la activacion de la fase de crisis.

3. El Consejo, pronuncidndose por mayoria cualificada, podrd activar la fase de crisis mediante un acto de ejecucién del
Consejo. La duracion de la fase de crisis se especificara en el acto de ejecucion y no excederd los doce meses.

La Comisién informard periédicamente y, en cualquier caso, como minimo cada tres meses, al Consejo Europeo de
Semiconductores y al Parlamento Europeo sobre el estado de la crisis.

4. Antes de que expire el periodo de activacién de la fase de crisis, la Comision evaluard si procede prolongar la fase de
crisis. Cuando de la evaluacion se desprendan pruebas concretas y fiables de que se siguen reuniendo las condiciones para
la activacién de la fase de crisis, la Comision, previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, podrd proponer al
Consejo la prolongacion de la fase de crisis.

El Consejo, pronuncidndose por mayoria cualificada, podrd prolongar la fase de crisis mediante un acto de ejecucién del
Consejo. La duracién de la prolongacion serd limitada y se especificard en el acto de ejecucion del Consejo.

La Comisién podrd proponer una prolongacién de la fase de crisis una o mds veces, cuando ello esté debidamente
justificado.

5. Durante la fase de crisis, la Comision, previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, evaluard la
conveniencia de poner fin anticipadamente a la fase de crisis. Si la evaluacién asi lo indica, la Comisién podra proponer al
Consejo que ponga fin a la fase de crisis.

El Consejo podra poner fin a la fase de crisis mediante un acto de ejecucion del Consejo.

6.  Durante la fase de crisis, la Comisidn, a peticién de un Estado miembro o por iniciativa propia, convocard reuniones
extraordinarias del Consejo Europeo de Semiconductores cuando sea necesario.

(") Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién ptiblica y por la que se
deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).

(*) Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratacion por entidades que
operan en los sectores del agua, la energfa, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE
(DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
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Los Estados miembros colaboraran estrechamente con la Comision, coordinardn todas las medidas nacionales adoptadas en
relacién con la cadena de suministro de semiconductores en el seno del Consejo Europeo de Semiconductores e informardn
oportunamente de dichas medidas.

7. Al expirar el periodo de activacién de la fase de crisis, o en caso de que se ponga fin anticipadamente a esta con
arreglo al apartado 5 del presente articulo, dejardn de aplicarse de manera inmediata las medidas adoptadas de
conformidad con los articulos 25, 26 y 27.

8.  La Comision actualizard el inventario y el seguimiento de las cadenas de valor de los semiconductores conforme a los
articulos 19 y 20 teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante la crisis, a mds tardar seis meses después de la
expiracion del perfodo de duracion de la fase de crisis.

Seccién 3

Respuesta ante la escasez

Articulo 24

Conjunto de instrumentos de emergencia

1. Cuando se active la fase de crisis de conformidad con el articulo 23 y se considere necesario para hacer frente a la
crisis de los semiconductores en la Unidn, la Comisién podrd adoptar la medida prevista en los articulos 25, 26 0 27, en
las condiciones establecidas en dichos articulos.

2. Previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, la Comisién limitard las medidas previstas en los
articulos 26 y 27 a los sectores criticos cuyo funcionamiento se vea alterado o corra el riesgo de verse alterado debido a la
crisis de los semiconductores. El recurso a las medidas a que se refiere el apartado 1 del presente articulo serd
proporcionado y se limitard a lo necesario para hacer frente a perturbaciones graves que afecten a sectores criticos en la
Unién, y deberd redundar en el interés superior de la Union. El recurso a estas medidas evitard imponer una carga
administrativa desproporcionada, en particular a las pymes.

3. Cuando se active la fase de crisis de conformidad con el articulo 23 y se considere adecuado para hacer frente a la
crisis de los semiconductores en la Unién, el Consejo Europeo de Semiconductores podré:

a) evaluar nuevas medidas de emergencia pertinentes y eficaces y asesorar al respecto;

b) evaluar los efectos previstos de la posible aplicacién de medidas de proteccién en el sector de los semiconductores de la
Unidn, teniendo en cuenta si la situacién del mercado corresponde a una importante escasez de un producto esencial
con arreglo al Reglamento (UE) 2015479, y presentar un dictamen a la Comisién;

4. La Comisién informard periédicamente al Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier medida adoptada de
conformidad con el apartado 1 y explicard los motivos de su decision.

5. Previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, la Comisién podrd publicar orientaciones sobre la ejecucion
y la utilizacién de las medidas de emergencia.

Articulo 25
Recogida de informacién

1. Cuando se active la fase de crisis de conformidad con el articulo 23, la Comisién podrd solicitar a las empresas que
operan a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores que faciliten informacion sobre sus capacidades tedricas
de produccién, sus capacidades efectivas de produccién y las principales perturbaciones que experimenten en ese
momento. La informacion solicitada se limitara a la necesaria para evaluar la naturaleza de la crisis de los semiconductores
o para determinar y evaluar posibles medidas de mitigacién o de emergencia a escala de la Uni6n o nacional. Las solicitudes
de informacién no implicardn el suministro de informacién cuya divulgacion sea contraria a los intereses de seguridad
nacional de los Estados miembros.
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2. Antes de enviar una solicitud de informacién, la Comision podrd llevar a cabo una consulta a titulo Voluntario de un
niimero representativo de empresas pertinentes con el fin de determinar el contenido adecuado y proporcionado de tal
solicitud. La Comision elaborard la solicitud de informacién en cooperacién con el Consejo Europeo de Semiconductores.

3. Para enviar la solicitud de informacién, la Comisién utilizard los medios seguros previstos en el articulo 32 y tratard
con arreglo a dicho articulo la informacién obtenida. A tal fin, las autoridades nacionales competentes transmitirdn a la
Comision la lista de contactos establecida con arreglo al articulo 20, apartado 5.

La Comisién remitird sin demora una copia de la solicitud de informacién a la autoridad nacional competente del Estado
miembro en cuyo territorio se encuentre el centro de produccion de la empresa destinataria de la solicitud. Si la autoridad
nacional competente asi lo exige, la Comisién transmitird la informacién obtenida de la empresa pertinente de
conformidad con el Derecho de la Unién.

4. Lasolicitud de informacion indicara su base juridica, se limitard al minimo necesario y serd proporcionada en cuanto
al nivel de detalle y el volumen de los datos y la frecuencia de acceso a los datos solicitados, tendrd en cuenta los objetivos
legitimos de la empresa y el coste y el esfuerzo necesarios para facilitar los datos, y establecerd el plazo en el que debe
facilitarse la informacién. Asimismo, indicara las sanciones previstas en el articulo 33.

5. Estardn obligados a facilitar la informacioén solicitada en nombre de la empresa o de la asociacién de empresas
afectadas los propietarios de las empresas o sus representantes y, en el caso de personas juridicas o asociaciones sin
personalidad juridica, las personas encargadas de representarlas de acuerdo con la ley o con los estatutos.

6.  Si una empresa facilita informacién incorrecta, incompleta o engafiosa en respuesta a una solicitud formulada en
virtud del presente articulo, o no facilita la informacién en el plazo establecido, se le impondrdn multas con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 33, salvo en el supuesto de que la empresa tenga razones suficientes para no facilitar la
informaci6n solicitada.

7. Si una empresa establecida en la Unién es objeto de una solicitud de informacién por parte de un tercer pais en
relacién con sus actividades en el 4mbito de los semiconductores, informard de ello a la Comisién a su debido tiempo, de
manera que esta pueda solicitar informacion similar a la empresa. La Comisién informard al Consejo Europeo de
Semiconductores de la existencia de tal solicitud por parte de un tercer pais.

Articulo 26

Pedidos calificados de prioritarios

1. Cuando se active la fase de crisis de conformidad con el articulo 23, la Comisién podra exigir a las instalaciones de
produccién integrada y a las fundiciones abiertas de la UE aceptar y priorizar un pedido de productos pertinentes para la
crisis (en lo sucesivo, «pedido calificado de prioritario»). Dicha obligacién prevalecerd sobre cualquier obligacién de
ejecucion de Derecho ptiblico o privado.

2. Cuando proceda, la obligacién prevista en el apartado 1 puede imponerse a otras empresas de semiconductores que
hayan aceptado tal posibilidad en el contexto de la recepcion de ayudas puiblicas.

3. Cuando una empresa de semiconductores establecida en la Unidn esté sujeta a una medida de pedido calificado de
prioritario de un tercer pais, informard de ello a la Comisién. Si dicha obligacion afecta de manera considerable al
funcionamiento de determinados sectores criticos, la Comisién podrd, cuando sea necesario y proporcionado, obligar a
dicha empresa a aceptar y priorizar pedidos de productos pertinentes para la crisis, de conformidad con los apartados 5, 6

y7.

4. Los pedidos calificados de prioritarios se restringirdn a los beneficiarios que sean usuarios de semiconductores de
sectores criticos o empresas que abastezcan a sectores criticos cuyas actividades se vean perturbadas o puedan verse
perturbadas y que, habiendo aplicado medidas de reduccién del riesgo adecuadas, no hayan podido evitar ni atenuar las
consecuencias de la escasez. La Comision podrd solicitar a un beneficiario que presente las pruebas oportunas al respecto.
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5. La Comisién impondra las obligaciones previstas en los apartados 1, 2 y 3 del presente articulo como medida de
tltimo recurso, y lo hard mediante una Decision. La Comision adoptara dicha Decisién previa consulta al Consejo Europeo
de Semiconductores y de conformidad con todas las obligaciones juridicas de la Unién aplicables, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, incluidos los principios de necesidad y proporcionalidad. La Decisién tendrd en cuenta, en
particular, los objetivos legitimos de la empresa afectada y el coste, el esfuerzo y las adaptaciones técnicas necesarios para
cualquier cambio en la secuencia de produccion. En su Decisién, la Comision indicard la base juridica del pedido calificado
de prioritario, fijard el plazo en el que debe ejecutarse el pedido y, en su caso, especificard el producto y la cantidad, y,
cuando proceda, indicard las sanciones previstas en el articulo 33 en caso de incumplimiento de tal obligaci6n. El pedido
calificado de prioritario se hard a un precio justo y razonable.

6.  Antes de emitir pedidos calificados de prioritarios de conformidad con el apartado 1, la Comisién brindaréd al
destinatario previsto de un pedido calificado de prioritario la oportunidad de ser oido sobre la viabilidad y los detalles del
pedido. La Comisién no emitird un pedido calificado de prioritario cuando:

a) la empresa no pueda ejecutar el pedido calificado de prioritario por falta de capacidad teérica de produccién o de
capacidad efectiva de produccion, o por motivos técnicos, ni siquiera otorgando un trato preferente al pedido;

b) la aceptacién del pedido suponga una carga econdmica excesiva y conlleve especiales dificultades para la empresa,
incluido un riesgo considerable relacionado con la continuidad de la actividad.

7. Enaquellos casos en que una empresa esté obligada a aceptar y priorizar un pedido calificado de prioritario, no serd
responsable de los incumplimientos de las obligaciones contractuales necesarios para ejecutar los pedidos calificados de
prioritarios. La responsabilidad quedard excluida solamente en la medida en que el incumplimiento de las obligaciones
contractuales haya sido necesario para el cumplimiento de la priorizacién impuesta.

8  La Comisién adoptard un acto de ejecucion en el que se establezcan las modalidades practicas y operativas para el
funcionamiento de los pedidos calificados de prioritarios. Dicho acto de ejecucién se adoptard de conformidad con el
procedimiento de examen a que se refiere el articulo 38, apartado 2.

Articulo 27

Compras comunes

1. Cuando se active la fase de crisis de conformidad con el articulo 23, la Comisién podrd, a peticion de dos o mds
Estados miembros, actuar como central de compras en nombre de todos los Estados miembros que deseen participar (en
lo sucesivo, «Estados miembros participantes») para su contrataciéon publica de productos pertinentes para la crisis para
sectores criticos (en lo sucesivo, «compras comunes»). La participacién en las compras comunes se entenderd sin perjuicio
de otros procedimientos de contratacion ptiblica. La peticion de compras comunes indicard los motivos en que se basa y se
utilizard exclusivamente para hacer frente a las perturbaciones de la cadena de suministro de semiconductores que hayan
dado lugar a la crisis.

2. La Comisién evaluard la utilidad, necesidad y proporcionalidad de la peticién, teniendo en cuenta los puntos de vista
del Consejo Europeo de Semiconductores. En aquellos casos en que la Comisién tenga la intencién de no atender la
peticién, informard de ello a los Estados miembros afectados y al Consejo Europeo de Semiconductores y expondrd los
motivos de su negativa.

3. La Comisién elaborard una propuesta de acuerdo para su firma por los Estados miembros participantes. En tal
acuerdo se organizard detalladamente la compra comiin a que se refiere el apartado 1, incluidas las razones del uso del
mecanismo de compra comun y las responsabilidades que se asumirdn, y se establecerd el mandato para que la Comisién
actde en nombre de los Estados miembros participantes.
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4. La contratacién publica en virtud del presente Reglamento serd efectuada por la Comisién de conformidad con las
normas establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo () (el
«Reglamento Financiero») para su propia contratacion putblica. La Comision podra tener la capacidad y la responsabilidad,
en nombre de todos los Estados miembros participantes, de celebrar contratos con agentes econémicos, incluidos los
fabricantes de productos pertinentes para la crisis, relativos a la compra de dichos productos o a la financiacién de la
produccién o el desarrollo de dichos productos a cambio de un derecho prioritario sobre el resultado.

5. Enaquellos casos en que la contratacion publica de productos pertinentes para la crisis incluya financiacién con cargo
al presupuesto de la Unién, podrin establecerse condiciones particulares en acuerdos especificos con los agentes
econdmicos.

6. La Comision llevard a cabo los procedimientos de contratacién publica y celebrard los contratos con los agentes
econdmicos en nombre de los Estados miembros participantes. La Comision invitard a los Estados miembros participantes
a designar representantes para que participen en la preparacion de los procedimientos de contrataciéon publica. El
despliegue, el uso o la reventa de los productos adquiridos seguirdn siendo responsabilidad de los Estados miembros
participantes, de conformidad con el acuerdo a que se refiere el apartado 3.

7. Laactivacién de compras comunes en virtud del presente articulo se entenderd sin perjuicio de otros instrumentos
previstos en el Reglamento Financiero.

CAPITULO V

Gobernanza

Seccién 1

Consejo Europeo de Semiconductores

Articulo 28

Creacion y tareas del Consejo Europeo de Semiconductores
1. Secrea el Consejo Europeo de Semiconductores.

2. El Consejo Europeo de Semiconductores proporcionard a la Comision asesoramiento, asistencia y recomendaciones
con arreglo al presente Reglamento, en particular:

a) asesorando al Consejo de Autoridades Pablicas de la Empresa Comiin para los Chips sobre la iniciativa;

b) asesorando a la Comision en la evaluacion de las solicitudes de clasificacion como instalaciones de produccién integrada
y fundiciones abiertas de la UE;

¢) cambiando impresiones con la Comision sobre las mejores maneras de garantizar, de conformidad con el Derecho de la
Unién y nacional, la proteccién y la aplicacién efectivas de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la
informaci6n confidencial y los secretos comerciales, con la debida participacion de las partes interesadas, en relacién
con el sector de los semiconductores;

d) debatiendo y preparando la determinacion de los sectores y tecnologias especificos que pueden tener un impacto social
o medioambiental elevado o que, por ello, son importantes en materia de seguridad y que, por consiguiente, requieren
una certificacion para productos ecoldgicos, confiables y seguros;

) abordando cuestiones relativas al inventario estratégico, el seguimiento, la alerta y la accidén preventiva y la respuesta a
las crisis;

f) proporcionando asesoramiento sobre los instrumentos de la fase de crisis establecidos en los articulos 24 a 27;

(**) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unidn, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1296/2013, (UE) n.° 1301/2013, (UE)
n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE) n.° 1309/2013, (UE) n.° 1316/2013, (UE) n.° 223/2014 y (UE) n.° 283/2014 y la Decisién
n.° 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
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g) proporcionando asesoramiento y recomendaciones sobre la ejecucion coherente del presente Reglamento, facilitando la
cooperacién entre los Estados miembros y el intercambio de informacién sobre cuestiones relacionadas con el presente
Reglamento.

3. El Consejo Europeo de Semiconductores asesorard a la Comisién en cuestiones relativas a la cooperacién
internacional relacionada con los semiconductores. A tal fin, podrd tener en cuenta los puntos de vista de las partes
interesadas, incluidos los de la Alianza industrial sobre tecnologias de procesadores y semiconductores. El Consejo
Europeo de Semiconductores debatird periddicamente las siguientes cuestiones, e informard a la Comision del resultado de
los debates mantenidos:

a) la manera de mejorar la cooperacion entre la Unidn y terceros paises a lo largo de la cadena de valor mundial de los
semiconductores, teniendo en cuenta los acuerdos de cooperacion internacional existentes con terceros paises;

b) los terceros paises a los que se podria dar prioridad para una cooperacion internacional relacionada con los
semiconductores reforzada, valorando:

i) las complementariedades e interdependencias a lo largo de la cadena de suministro de semiconductores;

ii) el efecto sobre el suministro de semiconductores de las politicas comerciales, los aranceles, las restricciones a la
exportacion y los obstdculos al comercio, asi como las repercusiones de los cierres de empresas, la deslocalizacion
o las adquisiciones de agentes clave del mercado de la Unién por parte de entidades establecidas en terceros paises,
sobre la base de informacién publicamente disponible;

iii) la posible contribucién a la seguridad del suministro, teniendo en cuenta su capacidad efectiva de produccién de
semiconductores, productos intermedios y materias primas necesarias para producir semiconductores o productos
intermedios;

iv) los acuerdos de cooperacién existentes entre ese tercer pais y la Unidn.

El presente apartado se entenderd sin perjuicio de las prerrogativas del Parlamento Europeo y del Consejo en virtud de los
Tratados.

4. El Consejo Europeo de Semiconductores garantizard la coordinacion, la cooperacion y el intercambio de informacion,
cuando proceda, con las estructuras pertinentes de respuesta y preparacion ante las crisis establecidas en virtud del Derecho
de la Unién.

Articulo 29

Estructura del Consejo Europeo de Semiconductores

1. El Consejo Europeo de Semiconductores estard compuesto por representantes de todos los Estados miembros. El
Consejo Europeo de Semiconductores estard presidido por un representante de la Comision.

2. Cada Estado miembro designard a un representante de alto nivel en el Consejo Europeo de Semiconductores. En
aquellos casos en que sea pertinente por lo que se refiere a la funcién y los conocimientos especializados, un Estado
miembro podrd contar con mds de un representante en relacién con diferentes tareas del Consejo Europeo de
Semiconductores. Cada miembro del Consejo Europeo de Semiconductores tendrd un suplente. Unicamente los Estados
miembros dispondrdn de derecho de voto. Cada Estado miembro dispondrd de un solo voto, independientemente del
nimero de representantes que tenga.

3. En su primera reunién, a propuesta de la persona que presida y de acuerdo con ella, el Consejo Europeo de
Semiconductores adoptard su reglamento interno.

4. La persona que presida podrd crear subgrupos permanentes o temporales con el fin de examinar cuestiones
especificas.

Cuando proceda, la persona que presida invitard a que realicen sus aportaciones a dichos subgrupos, en calidad de
observadores, a organizaciones representativas de la cadena de valor de los semiconductores, a la Alianza industrial sobre
tecnologias de procesadores y semiconductores, a organizaciones sindicales y a usuarios de semiconductores a escala de la
Unidn.

Se creard un subgrupo, que incluird a las organizaciones de investigacién y tecnologia de la Uni6n, con el fin de examinar
aspectos especificos de las orientaciones tecnoldgicas estratégicas e informar al respecto al Consejo Europeo de
Semiconductores.
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Articulo 30

Funcionamiento del Consejo Europeo de Semiconductores

1. El Consejo Europeo de Semiconductores celebrard reuniones ordinarias una vez al afio, como minimo. Podré celebrar
reuniones extraordinarias a peticién de la Comisién o de un Estado miembro y con arreglo a lo dispuesto en los articulos 20
y 23.

2. El Consejo Europeo de Semiconductores celebrard reuniones distintas para las tareas a que se refiere el articulo 28,
apartado 2, letra a), y para las tareas contempladas en el articulo 28, apartado 2, letras b), d), €) y f).

3. La persona que presida convocard las reuniones y elaborard el orden del dia, previa consulta a los miembros del
Consejo Europeo de Semiconductores, de conformidad con las tareas del Consejo Europeo de Semiconductores en virtud
del presente Reglamento y con su reglamento interno.

La Comision prestard apoyo administrativo y analitico a las actividades del Consejo Europeo de Semiconductores de
conformidad con el articulo 28.

4. Cuando proceda, la persona que presida posibilitara la participacién de organizaciones representativas del sector de
los semiconductores, invitard a expertos con conocimientos especializados especificos sobre el asunto de que se trate,
también de las organizaciones de partes interesadas, y nombrard observadores para que participen en las reuniones,
también a sugerencia de los miembros. La persona que presida podrd facilitar los intercambios entre el Consejo Europeo de
Semiconductores y otros 6rganos, organismos y grupos consultivos y de expertos de la Unidn. A tal fin, la persona que
presida invitard a un representante del Parlamento Europeo al Consejo Europeo de Semiconductores en calidad de
observador permanente, en particular a las reuniones relativas al capitulo IV sobre seguimiento y respuesta a las crisis. La
persona que presida garantizard la participacion de otras instituciones y organos pertinentes de la Unién en el Consejo
Europeo de Semiconductores en calidad de observadores en lo que respecta a las reuniones relativas al capitulo IV sobre
seguimiento y respuesta a las crisis.

Los observadores y expertos no tendrdn derecho de voto ni participaran en la formulacién de dictdmenes, recomendaciones
o asesoramiento del Consejo Europeo de Semiconductores y sus subgrupos. Cuando proceda, el Consejo Europeo de
Semiconductores podrd invitar a dichos observadores y expertos a contribuir con informacién y puntos de vista.

5. El Consejo Europeo de Semiconductores adoptard las medidas necesarias para garantizar el manejo y el tratamiento
seguros de la informacién confidencial, de conformidad con el articulo 32.

Seccion 2

Autoridades nacionales competentes

Articulo 31

Designacion de las autoridades nacionales competentes y de los puntos de contacto tinicos

1. Cada Estado miembro designard una o varias autoridades nacionales competentes con el fin de garantizar la
aplicacion y ejecucion del presente Reglamento a nivel nacional.

2. En aquellos casos en que un Estado miembro designe mds de una autoridad nacional competente, establecerd
claramente las responsabilidades respectivas de las autoridades correspondientes y garantizard que cooperen de manera
eficaz y eficiente para desempefiar sus tareas en virtud del presente Reglamento, también en lo que respecta a la
designacién y las actividades del punto de contacto tnico nacional a que se refiere el apartado 3.

3. Cada Estado miembro designard un punto de contacto tinico nacional para que ejerza una funcién de enlace, a fin de
garantizar la cooperacion transfronteriza con las autoridades nacionales competentes de otros Estados miembros, con la
Comisién y con el Consejo Europeo de Semiconductores (punto de contacto Gnico»). Si un Estado miembro designa
tnicamente una autoridad competente, dicha autoridad también serd el punto de contacto tnico.
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4. Cada Estado miembro notificard a la Comisi6n la designacion de la autoridad nacional competente o de mas de una
autoridad nacional competente, y del punto de contacto tinico nacional, asi como sus tareas y responsabilidades precisas
en virtud del presente Reglamento, sus datos de contacto y cualquier modificacién posterior de estos elementos.

5. Los Estados miembros garantizardn que las autoridades nacionales competentes, incluido el punto de contacto tnico
designado, ejerzan sus competencias de manera imparcial, transparente y a su debido tiempo y dispongan de las
competencias y de los recursos técnicos, financieros y humanos adecuados para desempefiar sus tareas en virtud del
presente Reglamento.

6.  Los Estados miembros garantizardn que las autoridades nacionales competentes celebren consultas y cooperen con
otras autoridades nacionales pertinentes, asi como con las partes interesadas correspondientes, en aquellos casos en que
proceda y de conformidad con el Derecho de la Unién y nacional.

La Comision facilitard el intercambio de experiencias entre las autoridades nacionales competentes.

CAPITULO VI

Confidencialidad y sanciones

Articulo 32

Tratamiento de la informacién confidencial

1. La informacién obtenida durante la aplicacién del presente Reglamento se utilizard tiinicamente a efectos de este y
estard protegida por el Derecho de la Unién y nacional pertinente.

2. Lainformacién obtenida en virtud de los articulos 15, 20 y 25 y del articulo 26, apartado 3, estard amparada por el
secreto profesional y la proteccion que le conceden las normas aplicables a las instituciones de la Uni6n y el Derecho
nacional pertinente, incluida la activacion de las disposiciones aplicables al incumplimiento de dichas normas.

3. La Comisién y las autoridades nacionales, sus funcionarios, agentes y otras personas que trabajen bajo la supervision
de dichas autoridades garantizardn la confidencialidad de la informacién y los datos obtenidos en el desempefio de sus
tareas y actividades, de manera que se protejan, en particular, los derechos de propiedad intelectual e industrial y la
informacién comercial delicada o los secretos comerciales. Esta obligacion se aplicard a todos los representantes de los
Estados miembros, los observadores, los expertos y otros participantes que asistan a las reuniones del Consejo Europeo de
Semiconductores de conformidad con el articulo 28, y a los miembros del Comité de Semiconductores con arreglo al
articulo 38, apartado 1.

4. La Comisién proporcionard medios normalizados y seguros para la recopilacidn, el tratamiento y el almacenamiento
de la informacién obtenida en virtud del presente Reglamento.

5. Enaquellos casos en que sea necesario, la Comision y los Estados miembros podrdn intercambiar con las autoridades
competentes de terceros paises con los que hayan celebrado acuerdos de confidencialidad bilaterales o multilaterales para
garantizar un nivel de confidencialidad adecuado informacién obtenida de conformidad con los articulos 20 y 25,
tnicamente en una forma agregada que impida la divulgacién de cualquier conclusion sobre la situacion especifica de una
empresa en un Estado miembro. Antes de llevar a cabo cualquier intercambio de informacién, la Comisién o los Estados
miembros notificardn al Consejo Europeo de Semiconductores la informacién que prevén compartir y el acuerdo de
confidencialidad pertinente.

Cuando intercambie informacién con las autoridades competentes de terceros paises, la Comisién designard y empleard un
punto de contacto tinico en la Uni6n para facilitar la transferencia de dichos datos o informacién de manera confidencial
con arreglo a los procedimientos pertinentes de la Comision.

6. La Comisién podrd adoptar actos de ejecucion, segin sea necesario sobre la base de la experiencia adquirida en la
recogida de informacién, a fin de especificar las modalidades précticas para el tratamiento de la informacién confidencial
en el contexto del intercambio de informacién en virtud del presente Reglamento. Dichos actos de ejecucién se adoptardn
de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el articulo 38, apartado 2.
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Articulo 33

Sanciones

1. Silo considera necesario y proporcionado, la Comisién podrd adoptar una Decisién para:

a) imponer multas en aquellos casos en que una empresa, deliberadamente o por negligencia grave, facilite informacién
incorrecta, incompleta o engafiosa en respuesta a una solicitud formulada de conformidad con el articulo 25, o no
facilite la informacion en el plazo establecido;

b) imponer multas en aquellos casos en que una empresa, deliberadamente o por negligencia grave, no cumpla la
obligacion de informar a la Comisién sobre una obligacién con un tercer pais de conformidad con el articulo 25,
apartado 7, y el articulo 26, apartado 3;

¢) imponer multas coercitivas en aquellos casos en que una empresa, deliberadamente o por negligencia grave, no cumpla
la obligacién de priorizar la produccion de productos pertinentes para la crisis de conformidad con el articulo 26.

2. Antes de adoptar una Decision en virtud del apartado 1 del presente articulo, la Comisién brindard a las empresas la
oportunidad de ser oidas de conformidad con el articulo 36. A fin de determinar si las multas o las multas coercitivas se
consideran necesarias y proporcionadas, la Comisién tendrd en cuenta cualquier motivo debidamente justificado
presentado por dichas empresas.

3. Las multas impuestas en los casos contemplados en el apartado 1, letra a), no excederdn de 300 000 EUR.
Las multas impuestas en los casos contemplados en el apartado 1, letra b), no excederdn de 150 000 EUR.
Cuando la empresa de que se trate sea una pyme, las multas impuestas no excederdn de 50 000 EUR.

4. Las multas coercitivas impuestas en el caso a que se refiere el apartado 1, letra ¢), no superardn el 1,5 % del volumen
de negocios diario actual por cada dia laborable de incumplimiento de la obligacién con arreglo al articulo 26, calculado a
partir de la fecha establecida en la decisién de emision del pedido calificado de prioritario.

Cuando la empresa de que se trate sea una pyme, las multas coercitivas impuestas no superaran el 0,5 % de su volumen de
negocios diario actual.

5. Alfijar el importe de la multa o de la multa coercitiva, la Comisién tomard en consideracién la naturaleza, gravedad y
duracién de la infraccién, también en caso de incumplimiento de la obligacién de aceptar y dar prioridad al pedido
calificado de prioritario que se establece en el articulo 26 y si la empresa ha cumplido parcialmente el pedido calificado de
prioritario, teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad e idoneidad.

6  En aquellos casos en que la empresa haya cumplido los requisitos que la multa coercitiva pretendia hacer cumplir, la
Comision podri fijar el importe definitivo de esta en una cifra inferior a la que resultaria con arreglo a la Decisién inicial.

7. El Tribunal de Justicia tendrd competencia jurisdiccional plena para revisar las Decisiones por las cuales la Comision
haya impuesto una multa o una multa coercitiva. Podrd anular, reducir o incrementar la multa o multa coercitiva impuesta.

Articulo 34

Plazo de prescripcion para la imposicién de sanciones

1. Los poderes atribuidos a la Comisién en virtud del articulo 33 estardn sujetos a los siguientes plazos de prescripcion:
a) dos afios en caso de infraccion de las disposiciones relativas a las solicitudes de informacién con arreglo al articulo 25;

b) dos afios en caso de infraccién de las disposiciones relativas a la obligacion de informacién con arreglo al articulo 25,
apartado 7, y al articulo 26, apartado 3;
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c) tres aflos en caso de infraccion de las disposiciones relativas a la obligacion de priorizar la produccién de productos
pertinentes para la crisis con arreglo al articulo 26.

2. Los plazos de prescripcion a que se refiere el apartado 1 comenzardn a contar el dia en que se cometa la infraccién.
Cuando se trate de infracciones continuadas o reiteradas, el plazo de prescripcién comenzard a contar el dia en que se
cometi6 la dltima infraccion.

3. Toda accién adoptada por la Comisién o las autoridades competentes de los Estados miembros encaminada a
garantizar el cumplimiento del presente Reglamento interrumpird el plazo de prescripcion.

4. Lainterrupcion del plazo de prescripcion se aplicard a todas las partes consideradas responsables de participar en la
infraccién.

5. Tras cada interrupcion, el plazo comenzard a contarse desde el principio. No obstante, el plazo de prescripcion
expirard a més tardar el dia en que haya transcurrido un plazo igual al doble del plazo de prescripcién sin que la Comisién
haya impuesto una multa o una multa coercitiva. Dicho plazo se prorrogard por el tiempo durante el cual el plazo de
prescripcion se suspenda debido a que la decision de la Comision es objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal
de Justicia.

Articulo 35

Plazo de prescripcion para la ejecucién de sanciones

1. Los poderes de la Comisién para hacer cumplir las Decisiones adoptadas con arreglo al articulo 33 estardn sujetos a
un plazo de prescripcion de tres afios.

2. Elplazo comenzard a contar el dia en que la Decision sea firme.

3. El plazo de prescripcion para la ejecucion de las multas y las multas coercitivas se interrumpird:

a) por la notificaciéon de una Decisiéon que modifique el importe inicial de la multa o de la multa coercitiva o que rechace
una solicitud tendente a obtener tal modificacién;

b) por cualquier accién de la Comision, o de un Estado miembro que actie a instancia de la Comision, que esté destinada a
la recaudacion por via ejecutiva de la multa o la multa coercitiva.

4. Tras cada interrupcion, el plazo comenzard a contarse desde el principio.

5. Quedara suspendido el plazo de prescripcion para la ejecucion de las multas y las multas coercitivas:
a) durante el plazo concedido para efectuar el pago;

b) mientras dure la suspensién de la recaudacién por via ejecutiva en virtud de una resolucién del Tribunal de Justicia.

Articulo 36

Derecho a ser oido para la imposicién de sanciones
1. Antes de adoptar una Decision de conformidad con el articulo 33, la Comision ofrecerd a la empresa de que se trate la
oportunidad de ser oida sobre:

a) las conclusiones preliminares de la Comision, incluido cualquier asunto respecto del cual la Comisién haya formulado
objeciones;

b) las medidas que la Comision se proponga adoptar en vista de las conclusiones preliminares a que se refiere la letra a).
2. Las empresas en cuestion podrdn presentar sus observaciones sobre las conclusiones preliminares de la Comisién de

conformidad con el apartado 1, letra a), en un plazo que esta fijard en sus conclusiones preliminares y que no podrd ser
inferior a catorce dias.
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3. La Comisi6n basard sus decisiones Ginicamente en las objeciones sobre las que las empresas en cuestion hayan podido
formular observaciones.

4. Los derechos de defensa de la empresa en cuestion se respetardn plenamente en cualquier procedimiento. La empresa
en cuestién tendrd derecho a acceder al expediente de la Comisién conforme a las condiciones de una divulgacion
negociada, sin perjuicio del interés legitimo de las empresas de proteger sus secretos empresariales. El derecho de acceso al
expediente no se extenderd a la informacion confidencial ni a los documentos internos de la Comision o de las autoridades
de los Estados miembros. En particular, el derecho de acceso no se extenderd a los intercambios de correspondencia entre la
Comision y las autoridades de los Estados miembros. Nada de lo dispuesto en el presente apartado impedird que la
Comision divulgue y utilice la informacién necesaria para demostrar una infraccién.

CAPITULO VII

Delegacion de poderes y procedimiento de comité

Articulo 37
Ejercicio de la delegacion

1. Se otorgan a la Comisién los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente
articulo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el articulo 12, apartados 2 y 3, y el articulo 17,
apartado 2, se otorgan a la Comision por un periodo de tiempo indefinido a partir del 19 de septiembre de 2023.

3. La delegacién de poderes mencionada en el articulo 12, apartados 2 y 3, y el articulo 17, apartado 2, podréd ser
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisién de revocaciéon pondrd término a
la delegacion de los poderes que en ella se especifiquen. La decision surtird efecto el dia siguiente al de su publicacién en el
Diario Oficial de la Unidn Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectard a la validez de los actos delegados que
ya estén en vigor.

4. Antes de la adopcion de un acto delegado, la Comisién consultard a los expertos designados por cada Estado
miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la
mejora de la legislacion.

5. Tan pronto como la Comisién adopte un acto delegado lo notificard simultdneamente al Parlamento Europeo y al
Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud del articulo 12, apartados 2 o 3, o el articulo 17, apartado 2, entrardn en
vigor inicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificacién al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de
estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisién de que no
las formularan. El plazo se prorrogard dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Articulo 38

Procedimiento de comité

1. La Comisién estard asistida por un comité (en lo sucesivo, «Comité de Semiconductores»). Dicho comité serd un
comité en el sentido del Reglamento (UE) n.° 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicard el articulo 5 del Reglamento (UE)
n°182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicard el articulo 8 del Reglamento (UE)
n.° 182/2011, en relacién con su articulo 5.
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CAPITULO VIII

Disposiciones finales

Articulo 39

Modificaciones del Reglamento (UE) 2021/694

El Reglamento (UE) 2021/694 se modifica como sigue:
1) Elarticulo 3, apartado 2, se modifica como sigue:
a) la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«2.  El Programa tendrd seis objetivos especificos interrelacionados:».
b) se aflade la letra siguiente:
«f) objetivo especifico 6: Semiconductores.».

2)  Seinserta el articulo siguiente:
«Articulo 8 bis

Objetivo especifico 6 — Semiconductores

La contribucién financiera de la Uni6n en virtud del objetivo especifico 6 — Semiconductores perseguiré los objetivos
establecidos en el articulo 4, apartado 2, letras a) a d), del Reglamento (UE) 20231781 del Parlamento Europeo y del
Consejo (¥).

(*) Reglamento (UE) 2023/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por el que se
establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores y por el que se modifica
el Reglamento (UE) 2021/694 (Reglamento de chips) (DO L 229 de 18.9.2023, p. 1)».

3) Enelarticulo 9, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.  La dotacién financiera para la ejecucion del Programa, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2021 y el 31 de diciembre de 2027, serd de 8 168 000 000 EUR a precios corrientes.

2. Ladistribucién indicativa del importe a que se refiere el apartado 1 serd la siguiente:
a) 2019914000 EUR para el objetivo especifico 1 — Informdtica de alto rendimiento;
b) 1663956 000 EUR para el objetivo especifico 2 — Inteligencia artificial;

¢) 1399566000 EUR para el objetivo especifico 3 — Ciberseguridad y confianza;

d) 507 347 000 EUR para el objetivo especifico 4 — Capacidades digitales avanzadas;

e) 1002217000 EUR para el objetivo especifico 5 — Implantacién y mejor uso de la capacidad digital e
interoperabilidad;

f) 1575000000 EUR para el objetivo especifico 6 — Semiconductores.».
4) Enelarticulo 11, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.  La cooperacion con los terceros paises y organizaciones a que se refiere el apartado 1 del presente articulo en
relacién con los objetivos especificos 1, 2, 3 y 6 estara sujeta a lo dispuesto en el articulo 12.».

5) Enelarticulo 12, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6.  En caso de que existan motivos de seguridad debidamente justificados, el programa de trabajo también podra
estipular que las entidades juridicas establecidas en paises asociados y las entidades juridicas establecidas en la Unién
pero controladas desde terceros paises puedan ser admisibles para participar en la totalidad o en una parte de las
acciones en el marco de los objetivos especificos 1, 2 y 6, tnicamente si cumplen los requisitos que han de cumplir
las entidades juridicas para garantizar la proteccién de los intereses esenciales de seguridad de la Uni6n y los Estados
miembros y para garantizar la proteccion de la informacién de los documentos clasificados. Dichos requisitos se
establecerdn en el programa de trabajo.».
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6) En el articulo 13, se aflade el apartado siguiente:

«3.  Las sinergias del objetivo especifico 6 con otros programas de la Uni6n se describen en el articulo 6 y en el
anexo III del Reglamento (UE) 2023/1781.».

7) Elarticulo 14 se modifica como sigue:
a) Elapartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. El Programa se ejecutard en gestion directa, de conformidad con el Reglamento Financiero, o en gestion
indirecta confiando determinadas labores de ejecuciéon a los organismos mencionados en el articulo 62,
apartado 1, parrafo primero, letra c), del Reglamento Financiero, de conformidad con los articulos 4 a 8 bis del
presente Reglamento. Los organismos a los que se haya confiado la ejecucién del Programa podran apartarse de
las normas de participacién y difusién establecidas en el presente Reglamento tinicamente si dicha salida estd
prevista en el acto juridico por el que se establecen dichos organismos o por el que se les delega tareas de
ejecucion presupuestaria o, para los organismos a que se refiere el articulo 62, apartado 1, parrafo primero,
letra ¢), incisos ii), iii) o v), del Reglamento Financiero, cuando dicha salida estd prevista en el acuerdo de

contribucién y las necesidades de funcionamiento especificas de dichos organismos o la naturaleza de la accién lo
requieren.».

b) En el articulo 14, se afiade el apartado siguiente:

«4.  Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 27 del Reglamento (UE) 2023/1781, se
aplicard dicho articulo.».

8) Enelarticulo 17, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Solo serdn admisibles las acciones que contribuyan a cumplir los objetivos establecidos en los articulos 3 a 8
bis.».

9) Enelanexo [, se aflade el punto siguiente:

«Objetivo especifico 6 — Semiconductores

Las acciones correspondientes al objetivo especifico 6 figuran en el anexo I del Reglamento (UE) 2023/1781.».
10) En el anexo I, se afiade el parrafo siguiente:

«Objetivo especifico 6. Semiconductores

En el anexo II del Reglamento (UE) 20231781 figuran indicadores mensurables para el seguimiento de la ejecucién y
para informar sobre los progresos realizados en relacion con el objetivo especifico 6.».

11) En el anexo III, se afiade el punto siguiente:
«Objetivo especifico 6. Semiconductores

En el anexo III del Reglamento (UE) 2023/1781 se describen las sinergias con programas de la Unién en relaciéon con
el objetivo especifico 6.».

Articulo 40
Evaluacion y revision

1. A mas tardar el 20 de septiembre de 2026, y posteriormente cada cuatro aflos, la Comision presentara al Parlamento
Europeo y al Consejo un informe sobre la evaluacién y revision del presente Reglamento. Los informes se hardn ptiblicos.

2. Acefectos de la evaluacién y la revisién del presente Reglamento, el Consejo Europeo de Semiconductores, los Estados
miembros y las autoridades nacionales competentes facilitardn informacion a la Comision a peticion de esta.

3. Al llevar a cabo la evaluacién y revisién, la Comision tendrd en cuenta las posiciones y conclusiones del Consejo
Europeo de Semiconductores, del Parlamento Europeo, del Consejo y de otros érganos o fuentes pertinentes.
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Articulo 41

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrard en vigor a los tres dias de su publicacién en el Diario Oficial de la Unién Europea.

El presente Reglamento serd obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, el 13 de septiembre de 2023.

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
La Presidenta El Presidente
R. METSOLA J. M. ALBARES BUENO
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ANEXO I

ACCIONES
Descripcion técnica de la iniciativa: alcance de las acciones

Las acciones iniciales y, cuando proceda, posteriores apoyadas por la iniciativa se ejecutardn de conformidad con la
descripcion técnica siguiente:

Parte ICapacidades de disefio para tecnologias de semiconductores integradas

La iniciativa desarrollard capacidades de disefio innovadoras a gran escala para tecnologias de semiconductores integradas a
través de una plataforma de disefio virtual disponible en toda la Unidn. La plataforma de disefio virtual consistird en nuevas
instalaciones de disefio innovadoras con bibliotecas y herramientas ampliadas, que integrardn un gran ndmero de
tecnologias existentes y nuevas (incluidas tecnologias emergentes como la foténica integrada, las tecnologias cudnticas y la
inteligencia artificial/ la ingenierfa neuromorfica). En combinacién con las herramientas de automatizacién del disefio
electronico (EDA) existentes, la plataforma permitird el disefio de componentes innovadores y nuevos conceptos de
sistema y demostrar funcionalidades clave, como nuevos enfoques en relacién con el alto rendimiento, el bajo consumo
energético, la seguridad, nuevas arquitecturas de sistemas 3D y heterogéneos, etc.

En estrecha colaboracién con las industrias usuarias de diversos sectores econémicos, la plataforma de disefio virtual
conectard las comunidades de empresas especializadas en el disefio de chips, proveedores de herramientas y de propiedad
intelectual e industrial, con organizaciones de investigacién y tecnologia para proporcionar prototipos virtuales de
soluciones basadas en el desarrollo conjunto de tecnologia. Se compartirdn los riesgos y los costes de desarrollo y se
promoverdn nuevos métodos basados en la web para acceder a herramientas de disefio, con modelos de costes flexibles,
especialmente para la creacion de prototipos, y normas comunes de interfaz.

La plataforma de disefio virtual se actualizard continuamente con nuevas capacidades de disefio, a medida que vaya
incorporando cada vez mds tecnologias y disefios para procesadores de bajo consumo (incluidos los de cddigo abierto,
como RISC-V). Ademds, la plataforma de disefio virtual puede posibilitar el disefio de otras tecnologias, como los chips
programables basados en matrices de puertas programables in situ, las nuevas arquitecturas de sistemas 3D y heterogéneos,
etc. Ofrecerd sus servicios a través de la nube, maximizando el acceso y la apertura a toda la comunidad mediante la
conexi6n de centros de disefio existentes y nuevos situados en los Estados miembros.

Parte IILineas piloto para preparar la produccion innovadora, la prueba y la validacién

La iniciativa apoyard lineas piloto para la produccion, la prueba y la validacién que permitan reducir la distancia entre el
laboratorio y la fabrica por lo que respecta a las tecnologias de semiconductores avanzados, como las arquitecturas y
materiales para la electrénica de potencia que fomenten la energfa sostenible y renovable, el almacenamiento de energia, la
fabricacion inteligente de conformidad con las normas ambientales mds estrictas, la automatizacién y la electromovilidad,
un menor consumo de energfa, la ciberseguridad, la seguridad funcional, mayores niveles de rendimiento informdtico o
que integren tecnologias revolucionarias como chips neuromorficos y con inteligencia artificial incorporada, la foténica
integrada, tecnologfas basadas en el grafeno y en otros materiales 2D, o que integren componentes electrénicos y
microfluidos en sistemas heterogéneos, y soluciones tecnoldgicas para el aumento de la sostenibilidad y la circularidad de
los componentes y sistemas electrénicos. Los dmbitos prioritarios incluyen lo siguiente:

a) Lineas piloto para experimentar, probar y validar, también a través de kits de disefio de procesos, el rendimiento de
bloques de propiedad intelectual de semiconductores, prototipos virtuales, nuevos diseflos y nuevos sistemas
heterogéneos integrados de manera abierta y accesible.

La plataforma de disefio virtual mencionada permitird la exploracién en el disefio de nuevos bloques de propiedad
intelectual de semiconductores y nuevos conceptos de sistema que se probaran y validaran en las lineas piloto a través
de kits de disefio de procesos tempranos, que proporcionardn informacion inmediata para perfeccionar y mejorar los
modelos antes de que pasen a la etapa de fabricacion. Desde su puesta en marcha, la iniciativa ampliard varias lineas
piloto existentes, en sinergia con la infraestructura de disefio, para permitir el acceso a proyectos de disefio y creacién
de prototipos (virtuales).

b) Nuevas lineas piloto sobre tecnologias de semiconductores, como silicio sobre aislante completamente agotado de hasta
10-7 nm, nodos avanzados gate-all-around y de vanguardia (por ejemplo, por debajo de 2 nm), complementadas con
lineas piloto para la integracién de sistemas heterogéneos 3D y empaquetado avanzado. Las lineas piloto incorporardn
las actividades de investigacién e innovacién mds recientes y sus resultados.

Las lineas piloto incluirdn una infraestructura de disefio especifica que consistird, por ejemplo, en modelos de disefio
que simulen el proceso de fabricacién de las herramientas utilizadas para diseflar circuitos y sistemas en chip. Esta
infraestructura de disefio y una virtualizacién de las lineas piloto de uso facil se establecerdn de forma que sean
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directamente accesibles en toda la Unién a través de la plataforma de disefio virtual. Este enlace permitird a la
comunidad de disefio probar y validar opciones tecnoldgicas antes de que estén comercialmente disponibles y
garantizard que el disefio de nuevos chips y sistemas aproveche plenamente el potencial de las nuevas tecnologias y
aporte innovacion de vanguardia.

En conjunto, estas lineas piloto impulsaran la propiedad intelectual e industrial de la Unidn, las capacidades y la
innovacién europeas en el dmbito de la tecnologfa de fabricacién de semiconductores y reforzardn y ampliardn la
posicién de la Unién en el dmbito de los nuevos equipos y materiales de fabricacién de mddulos avanzados de
tecnologia de semiconductores, como, por ejemplo, las tecnologias de litografia y obleas.

Se organizaran una colaboracién y un didlogo estrechos con la industria para orientar esta expansion de la capacidad y
la inclusion critica desde el inicio de una seleccion de lineas piloto cualificadas que incluyan, por ejemplo, empaquetado
avanzado, tecnologfa de integracion heterogénea 3D e importantes funcionalidades adicionales, tales como foténica de
silicio, electrénica de potencia, tecnologias de deteccion, compuestos de silicio y grafeno o tecnologias cudnticas. Esta
potente infraestructura de lineas piloto a escala de la Unidn, estrechamente conectada con la infraestructura
encaminada a propiciar el disefio, es fundamental para ampliar los conocimientos y la capacidad tedrica y efectiva de la
Unién a fin solventar el desfase en innovacion entre la investigacién financiada con fondos publicos y la fabricacién
financiada comercialmente, y de aumentar tanto la demanda como la fabricacién en la Unién para finales de la década.

Parte [[ICapacidades avanzadas de tecnologia e ingenierfa para chips cudnticos

La iniciativa responderd a las necesidades especificas de la futura generacién de componentes relacionados con el
tratamiento de informacién que se basan en principios no cldsicos, en particular los chips que aprovechan los efectos
cuénticos (es decir, los chips cudnticos), sobre la base de las actividades de investigacién. Los dmbitos prioritarios incluyen
los siguientes:

a) Bibliotecas de disefio innovadoras para chips cudnticos, basadas en los procesos de disefio y fabricacién de los procesos
consolidados de la industria cldsica de semiconductores para plataformas de cibits basadas en semiconductores y
fotones; complementadas con el desarrollo de bibliotecas de disefio innovadoras y avanzadas y con procesos de
fabricacion para las plataformas de ciibits alternativas que no sean compatibles con los semiconductores.

b) Lineas piloto destinadas a la integracién de los circuitos cudnticos y la electrénica de control para construir chips
cuanticos basdndose en la investigacién en curso y aprovechdndola; y, para facilitar el acceso a salas blancas y
fundiciones especificas para la creacion de prototipos y la produccién, reducir las barreras a la entrada en relacién con
el desarrollo y la produccién de pequefios volimenes de componentes cudnticos y acelerar los ciclos de innovacién.

¢) Instalaciones para probar y validar componentes cudnticos avanzados, entre los que se incluyen los producidos por las
lineas piloto, cerrando el circuito de retroalimentacion de la innovacién en el que participan disefiadores, productores y
usuarios de componentes cudnticos.

Parte [VUna red de centros de competencias y desarrollo de capacidades
La iniciativa apoyara lo siguiente:

a) La creacion de una red de centros de competencias en cada Estado miembro para promover el uso de estas tecnologias
que acttien como interfaz con la plataforma de disefio virtual y las lineas piloto, faciliten su uso eficaz y proporcionen
conocimientos especializados y capacidades a las partes interesadas, incluidas las pymes que sean usuarias finales. Los
centros de competencias prestardn servicios innovadores a la industria, con especial atencién a las pymes, el mundo
académico y las autoridades publicas, ofreciendo soluciones adaptadas a usuarios muy diversos que fomentardn un
mayor uso del disefio y la tecnologia avanzada en la Uni6n. También ayudardn a aumentar el niimero de profesionales
altamente cualificados en la Unién.

b) En cuanto a las capacidades, se organizardn acciones de formacién especificas en torno a herramientas de disefio y
tecnologias de semiconductores a nivel local, regional o a escala de la Union. Se brindard apoyo a becas para estudios
universitarios de posgrado. Estas acciones complementaran los compromisos de la industria en el marco del Pacto por
las Capacidades, dado que aumentardn el nimero de periodos de practicas y de aprendizaje, en colaboracion con el
mundo académico. También se prestard atencion a los programas de reciclaje y perfeccionamiento profesionales para
los trabajadores procedentes de otros sectores.
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Parte VActividades del «Fondo de Chips» para el acceso al capital por parte de empresas emergentes, empresas
emergentes en expansion, pymes y otras empresas de la cadena de valor de los semiconductores

La iniciativa apoyard la creacién de un ecosistema prdéspero de innovacion cudntica y en materia de semiconductores
mediante el apoyo a un amplio acceso al capital riesgo para las empresas emergentes, las empresas emergentes en
expansion y las pymes, a fin de que puedan desarrollar su negocio y ampliar su presencia en el mercado de manera
sostenible.
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ANEXO 11
INDICADORES MENSURABLES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA E]ECUCION DE LA INICIATIVA

Y PARA INFORMAR SOBRE LOS PROGRESOS DE ESTA EN LA CONSECUCION DE SUS
OBJETIVOS

1. El nimero de entidades juridicas participantes (subdivididas por tamafio, tipo y pais de establecimiento) en las
acciones apoyadas por la iniciativa.

En relacién con el objetivo operativo 1 de la iniciativa:

2. Elntimero de herramientas de disefio desarrolladas o integradas en el marco de la iniciativa.

En relacion con el objetivo operativo 2 de la iniciativa:

3. Elimporte total coinvertido por el sector privado en capacidades de disefio y lineas piloto en el marco de la iniciativa.

En relaci6én con el objetivo operativo 3 de la iniciativa:

4. El ndmero de usuarios de semiconductores o de comunidades de usuarios que desean acceder a capacidades de disefio
y lineas piloto en el marco de la iniciativa y el niimero de usuarios de semiconductores o de comunidades de usuarios
que obtienen acceso a ellas.

En relacion con el objetivo operativo 4 de la iniciativa:

5. El ndmero de empresas que han recurrido a los servicios de los centros nacionales de competencias apoyados por la
iniciativa.

6. El ntimero de personas que han concluido con éxito programas de formacién apoyados por la iniciativa para adquirir
competencias y formacion avanzadas en el dmbito de las tecnologias cudnticas y de semiconductores.

7. Elntimero de centros de competencias activos en la Union en el contexto de la iniciativa.

En relacion con el objetivo operativo 5 de la iniciativa:

8. El nimero de empresas emergentes, empresas emergentes en expansién y pymes que han recibido capital riesgo de las
actividades del «Fondo de Chips» y el importe total de las inversiones de capital realizadas.

9. Elimporte de las inversiones de las empresas que operan en la Unién, también por segmento de la cadena de valor en
el que operan.
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ANEXO III

SINERGIAS CON PROGRAMAS DE LA UNION

1. Las sinergias de la iniciativa con los objetivos especificos 1 a 5 del programa Europa Digital garantizardn que:
a) el enfoque temdtico especifico de la iniciativa sobre tecnologias cudnticas y de semiconductores sea complementario;

b) los objetivos especificos 1 a 5 del programa Europa Digital apoyen el desarrollo de capacidades digitales en las
tecnologias digitales avanzadas, como la informética de alto rendimiento, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, y
las capacidades digitales avanzadas;

¢) la iniciativa invierta en el desarrollo de capacidades para reforzar las capacidades avanzadas de disefio, produccién e
integracién de sistemas en tecnologias de semiconductores de vanguardia, tecnologfas de semiconductores de proxima
generacion y tecnologias cudnticas de vanguardia para un desarrollo empresarial innovador, lo que reforzard las
cadenas de suministro y de valor de los semiconductores de la Unidn, responderd a las necesidades de sectores
industriales clave y creard nuevos mercados.

2. las sinergias con Horizonte Europa garantizaran que:

a) aunque ciertas dreas temdticas abordadas por la iniciativa y varios dmbitos de Horizonte Europa converjan, el tipo de
acciones que vayan a apoyarse, sus resultados previstos y sus 16gicas de intervencion sean diferentes y complementarios;

b) Horizonte Europa preste un amplio apoyo a la investigacion, el desarrollo tecnolégico, la demostracion, la realizacion de
ejercicios piloto, las pruebas de concepto, la realizacién de pruebas y la creacién de prototipos, incluido el despliegue
precomercial de tecnologias digitales innovadoras, en particular mediante:

i) un presupuesto especifico en el pilar «Desafios mundiales y competitividad industrial europea» consagrado al bloque
«Mundo digital, industria y espacio» para desarrollar tecnologias facilitadoras (IA y robética, internet de nueva
generacion, informatica de alto rendimiento y macrodatos, tecnologias digitales clave, incluida la microelectrénica,
combinacién de tecnologia digital con otras tecnologias),

ii) el apoyo a las infraestructuras de investigacion en el marco del pilar «Ciencia excelente,

iii) la integracién de la dimension digital en todos los desafios mundiales (salud, seguridad, energfa y movilidad, clima,
etc.), asi como

iv) el apoyo a la expansion de innovaciones de vanguardia (muchas de las cuales combinardn tecnologias digitales y
otras tecnologias) en el marco del pilar «Europa innovadora;

¢) lainiciativa se centre exclusivamente en el desarrollo de capacidades a gran escala en materia de tecnologias cudnticas y
de semiconductores en toda la Unién, y que invierta en:

i) fomentar la innovacién mediante el apoyo a dos capacidades tecnoldgicas estrechamente interrelacionadas que
permitan diseflar conceptos de sistema novedosos y probarlos y validarlos en lineas piloto,

ii) prestar apoyo especifico para desarrollar la capacidad de formacién y mejorar las competencias y capacidades
digitales aplicadas avanzadas con el fin de apoyar el desarrollo y el despliegue de semiconductores por parte de las
industrias de desarrollo tecnoldgico y de las que sean usuarias finales, asi como

iii) una red de centros nacionales de competencias que faciliten el acceso y proporcionen conocimientos especializados
y servicios de innovacién a las comunidades e industrias que sean usuarias finales, para desarrollar nuevos
productos y aplicaciones y para corregir fallos de mercado;

d) las capacidades tecnoldgicas de la iniciativa se pondrdn a disposicion de la comunidad de investigacion e innovacion,
también para acciones apoyadas a través de Horizonte Europa;

e¢) a medida que madure el desarrollo de tecnologias digitales novedosas en el dmbito de los semiconductores mediante el
programa Horizonte Europa, estas tecnologias sean asimiladas y desplegadas por la iniciativa, cuando sea posible,
progresivamente;

f) los programas de Horizonte Europa del Reglamento (UE) 2021/695 para el desarrollo de curriculos de capacidades y
competencias, incluidos los impartidos en los centros de ubicacién conjunta de las comunidades de conocimiento e
innovacién del Instituto Europeo de Innovacién y Tecnologia, se complementen mediante el desarrollo de capacidades
digitales aplicadas avanzadas y competencias en tecnologias cudnticas y de semiconductores apoyadas por la iniciativa;
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g) se implanten sélidos mecanismos de coordinacion para la programacién y la ejecucion, armonizando en la medida de lo
posible todos los procedimientos para el programa Horizonte Europa y la iniciativa. Las estructuras de gobernanza de
ambos implicardn a todos los servicios competentes de la Comision.

3. Las sinergias con los programas de la Unién en régimen de gestion compartida, incluidos el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y el Fondo
Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, garantizardn el desarrollo y el refuerzo de los ecosistemas de
innovacion regionales y locales, la transformacién industrial y la transformacién digital de la sociedad y de las
administraciones publicas. Esto incluye el apoyo a la transformacion digital de la industria y a la adopcion de los
resultados, asi como al despliegue de tecnologias novedosas y soluciones innovadoras. La iniciativa complementard y
apoyard la creacién de redes transnacionales y la realizacion de un inventario de aquellas capacidades que apoye y las
hard accesibles a las pymes y las industrias que sean usuarias finales en todas las regiones de la Unién.

4. Las sinergias con el Mecanismo «Conectar Europa» garantizaran que:

a) la iniciativa se centre en la creaciéon de capacidades e infraestructuras digitales a gran escala en el dmbito de los
semiconductores con vistas a una adopcién y un despliegue masivos en toda la Unién de soluciones digitales
innovadoras esenciales, existentes o probadas, en un marco de la Unién en dmbitos de interés piiblico o en caso de fallo
de mercado. La iniciativa debe ejecutarse principalmente a través de inversiones coordinadas y estratégicas con los
Estados miembros en el desarrollo de capacidades digitales en tecnologias de semiconductores que se compartan en
toda la Unién y en acciones a escala de la Unién. Esto es especialmente pertinente por lo que respecta a la
electrificacién y la conduccién auténoma, y estd dirigido a facilitar el desarrollo de unas industrias que sean usuarias
finales mas competitivas, en particular en los sectores de la movilidad y el transporte, y ser beneficioso para este;

b) las capacidades e infraestructuras de la iniciativa puedan utilizarse para probar tecnologias y soluciones nuevas e
innovadoras que puedan adoptarse en los sectores de la movilidad y el transporte. El Mecanismo «Conectar Europa»
apoyard la implantacion y el despliegue de tecnologias y soluciones nuevas e innovadoras, entre otros, en los dmbitos
de la movilidad y el transporte;

c) se establezcan mecanismos de coordinacion, en particular a través de estructuras de gobernanza adecuadas.

5. Las sinergias con el Programa InvestEU garantizardn que:

a) el apoyo a través de la financiacion que ofrece el mercado, incluida la persecucion de objetivos estratégicos en el marco
de la iniciativa, se establece en el Reglamento (UE) 2021/523; esta financiacion podria combinarse con la concesion de
subvenciones;

b) un mecanismo de financiacién mixta en el marco del Fondo InvestEU reciba financiacién del programa Horizonte
Europa o del programa Europa Digital en forma de instrumentos financieros en el marco de operaciones de
financiacién mixta.

6. Las sinergias con Erasmus+ garantizardn que:

a) la iniciativa apoye el desarrollo y la adquisicion de las capacidades digitales avanzadas necesarias para el desarrollo y el
despliegue de tecnologfas de semiconductores de vanguardia en cooperacion con las industrias pertinentes;

b) la parte de Erasmus+ relacionada con las capacidades avanzadas complemente las intervenciones de la iniciativa para
abordar la adquisicién de capacidades en todos los dmbitos y a todos los niveles, a través de experiencias de movilidad.

7. Se garantizardn las sinergias con otros programas e iniciativas de la Unién sobre competencias y capacidades.



18.9.2023

Diario Oficial de la Unién Europea

L 229/53

o N AW

—_ = =
WO = O

ANEXO IV

SECTORES CRITICOS
Energia
Transporte
Banca
Infraestructuras de los mercados financieros
Sanidad
Agua potable
Aguas residuales
Infraestructura digital

Administracién putblica

. Espacio
. Produccién, transformacion y distribucion de alimentos
. Defensa

. Seguridad
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